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컴퓨터에서 작업하기
주제:

• 안전 지침

Identifier GUID-9821EDD0-9810-4752-8B3C-AF89B67C2DB0
Version 14
Status Translation Validated

안전 지침
컴퓨터의 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오. 특별히 언급하지 않는 한 이 문서에 포함된 각
절차에서는 다음과 같은 조건을 전제하고 있음을 유의하십시오.
● 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽었습니다.
● 분리 절차를 역순으로 수행하여 구성 요소를 교체하거나 설치(별도로 구입한 경우)할 수 있습니다.

경고: 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽어보십시오. 추가 안전 모범 사례 정보는 규
정 준수 홈페이지를 참조하십시오.

주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술 지원 담당자가 수행해야 합니다. 사용자는 제품 설명서에서 허가한 경우나 온
라인 또는 전화서비스/지원팀에서 지시한 경우에만 문제 해결 절차 및 단순 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell사에서 공
인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상하지 않습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

주의: 정전기 방전을 방지하려면 손목 접지대를 사용하거나 주기적으로 컴퓨터 뒷면의 커넥터와 도색되지 않은 금속 표면
을 동시에 만져서 접지하십시오.

주의: 구성 요소와 카드를 조심스럽게 다루십시오. 카드의 구성 요소나 단자를 만지지 마십시오. 카드를 잡을 때는 모서리
나 금속 설치 브래킷를 잡으십시오. 프로세서와 같은 구성 요소를 잡을 때는 핀을 만지지 말고 모서리를 잡으십시오.

주의: 케이블을 연결 해제할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡아 당깁니다. 일부 케이블에는 잠
금 탭이 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 연결 해제하는 경우에는 잠금 탭을 누르고 연결 해제합니
다. 커넥터를 잡아 당길 때 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 수평으로 잡아 당깁니다. 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가
방향이 올바르게 정렬되었는지도 확인합니다.

노트: 컴퓨터 덮개 및 패널을 열기 전에 전원을 모두 분리합니다. 컴퓨터 내부에서 작업한 후에는 전원을 연결하기 전에 덮
개, 패널 및 나사를 전부 장착합니다.

노트: 컴퓨터와 특정 구성 요소의 색상은 이 설명서와 다를 수도 있습니다.

Identifier GUID-CEF5001C-74CA-41CA-8C75-25E2A80E8909
Version 35
Status Translation Validated

컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에

1. 열려 있는 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 사용 중인 응용 프로그램을 모두 종료합니다.

2. 컴퓨터를 종료하십시오. 시작 >  전원 > 종료를 클릭합니다.

노트: 다른 운영 체제를 사용하고 있는 경우 해당 운영 체제의 설명서에서 종료 지침을 참조하십시오.

3. 컴퓨터 및 모든 연결된 디바이스를 전원 콘센트에서 연결 해제하십시오.
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4. 키보드, 마우스, 모니터 등과 같은 연결된 모든 네트워크 디바이스 및 주변 장치를 컴퓨터에서 연결 해제합니다.

5. 해당하는 경우, 모든 미디어 카드 및 광학 디스크를 컴퓨터에서 분리합니다.

6. 컴퓨터를 콘센트에서 분리한 후 전원 버튼을 5초 정도 길게 눌러 시스템 보드를 접지합니다.

주의: 컴퓨터를 평평하고 부드럽고 깨끗한 곳에 두어 디스플레이에 흠집이 생기는 것을 방지합니다.

7. 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.

Identifier GUID-30EEEBF7-B61E-422E-BF3E-75335EC500E3
Version 14
Status Translation Validated

안전 지침

안전 지침 장에서는 분해 지침을 수행하기 전에 따라야 하는 기본 단계를 자세히 설명합니다.

설치를 진행하거나 분해 또는 재조립 단계를 거치는 고장 수리 절차를 진행하기 전에 다음 안전 지침을 준수하십시오.
● 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끕니다.
● 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 AC 전원에서 분리합니다.
● 모든 네트워크 케이블, 전화기 및 통신선을 시스템에서 분리합니다.
● 데스크탑 내부에서 작업할 때는 ESD 현장 서비스 키트를 사용하여 ESD(Electrostatic Discharge)를 방지해야 합니다.
● 시스템 구성 요소를 분리한 후에는 분리된 구성 요소를 정전기 방지 처리된 매트에 조심스럽게 둡니다.
● 비전도성 고무 밑창이 달린 신발을 신어서 감전 사고를 당할 가능성을 줄입니다.

대기 전력

대기 전력이 있는 Dell 제품은 케이스를 열기 전에 플러그를 뽑아야 합니다. 대기 전력이 있는 시스템은 기본적으로 시스템을 꺼
도 전력이 공급됩니다. 내부 전원을 사용하면 시스템을 원격으로 켜고(LAN을 통해 재개) 절전 모드로 둘 수 있습니다. 다른 고급
전원 관리 기능도 있습니다.

플러그를 뽑고 전원 버튼을 15초 동안 누르고 있으면 시스템 보드에서 잔여 전력이 방전됩니다.

결합

결합은 2개 이상의 접지 전도체를 동일한 전위에 연결하는 방법으로, 현장 서비스 정전기 방전(ESD) 키트를 사용하여 수행합니
다. 결합 와이어를 연결할 때는 베어 메탈에 와이어를 연결해야 하며, 페인트를 칠한 표면이나 비금속 표면에 와이어를 연결해서
는 안 됩니다. 또한 손목 스트랩을 피부에 잘 고정하고 본인과 장비를 결합하기 전에 시계, 팔찌 또는 반지와 같은 모든 장신구를
빼야 합니다.

Identifier GUID-E1EAA29F-F785-45A4-A7F8-3E717B40D541
Version 8
Status Translation Validated

정전기 방전 - ESD 방지

ESD는 확장 카드, 프로세서, 메모리 DIMM, 시스템 보드와 같이 민감한 전자 구성 요소를 다룰 때 아주 중요한 부분입니다. 너무
짧은 시간으로 충전할 경우 간헐적인 문제 또는 제품 수명 단축 등 원인 불명으로 회로가 손상될 수 있습니다. 업계에서 전력 요
구 사항의 완화와 집적도 향상을 요구함에 따라 ESD 보호에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

최근 Dell 제품에 사용된 반도체의 집적도 향상으로 인해 정전기로 인한 손상 정도가 이전 Dell 제품에 비해 높아짐에 따라 일부
부품 처리에 승인된 이전 방법이 더 이상 적용되지 않게 되었습니다.

두 가지 대표적인 ESD 손상 유형으로는 치명적인 오류와 간헐적으로 발생하는 오류가 있습니다.
● 치명적인 오류 – 이러한 오류는 ESD 관련 오류의 약 20%를 차지합니다. 장치 기능이 즉각적으로 완전히 손실되는 오류입니

다. 정전기 충격을 받은 메모리 DIMM, 메모리가 누락되었거나 작동하지 않을 경우 비프음 코드와 함께 "POST 실행 안 됨/화
면이 표시되지 않음(No POST/No Video)" 증상이 생성되는 오류 등이 치명적인 오류에 해당됩니다.

● 간헐적으로 발생하는 오류 – 이러한 오류는 ESD 관련 오류의 약 80%를 차지합니다. 간헐적인 오류의 비율이 높다는 것은 손
상이 발생했을 때 대부분 즉각적으로 인지할 수 없다는 것을 의미합니다. DIMM이 정전기 충격을 받았지만, 흔적을 거의 찾
아볼 수 없으며, 손상과 관련된 외적인 증상이 즉각적으로 생성되지 않습니다. 몇 주 또는 몇 달이 지나면 흔적이 서서히 사
라질 수 있으며 그러는 동안 메모리 무결성, 간헐적인 메모리 오류 등의 성능 저하가 발생할 수 있습니다.
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인지하고 문제를 해결하기 어려운 손상 유형은 간헐적으로 발생하는 오류입니다. 이것은 잠복(잠재 또는 "walking wounded") 오
류라고도 합니다.

ESD 손상을 방지하려면 다음 단계를 수행하십시오.
● 접지 처리가 제대로 된 유선 ESD 손목 접지대를 사용하십시오. 무선 정전기 방지 스트랩은 정전기 방지 기능이 충분하지 않

기 때문에 더 이상 사용할 수 없습니다. 부품을 처리하기 전에 섀시를 건드리면 ESD 손상에 대한 민감도가 증가하여 부품에
적절한 ESD 보호를 제공하지 않습니다.

● 정전기 방지 공간에서 정전기에 민감한 구성 요소를 다룹니다. 가능하면 정전기 방지 바닥 패드와 작업 패드를 사용하십시
오.

● 정전기에 민감한 구성 요소의 포장을 푸는 경우, 부품 설치 준비를 한 후 정전기 방지 포장재에서 제품을 꺼내십시오. 정전기
방지 패키징을 풀려면 먼저 몸에 있는 정전기를 모두 제거해야 합니다.

● 정전기에 민감한 구성 요소를 운반하기 전에 정전기 방지 용기나 포장재에 넣습니다.

Identifier GUID-4AA1893E-5817-437E-8D54-6A96821FC6E6
Version 4
Status Translation Validated

ESD 현장 서비스 키트

모니터링되지 않는 현장 서비스 키트가 가장 일반적으로 사용되는 서비스 키트입니다. 각 현장 서비스 키트에는 세 가지 기본 구
성 요소인 정전기 방지 매트, 손목 접지대, 본딩 와이어가 포함되어 있습니다.

ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소

ESD 현장 서비스 키트의 구성 요소는 다음과 같습니다.
● 정전기 방지 매트 – 정전기 방지 매트는 소산성이며 서비스 절차 중에 부품을 올려 놓을 수 있습니다. 정전기 방지 매트를 사

용할 때 손목 접지대의 착용감이 좋아야 하며, 본딩 와이어가 작동 중인 시스템의 매트와 베어 메탈에 연결되어야 합니다. 적
절히 배치하면 서비스 부품을 ESD 용기에서 분리하여 매트 위에 직접 놓을 수 있습니다. ESD에 민감한 구성 요소는 손 안,
ESD 매트 위, 시스템 내부 또는 용기 안에서 안전합니다.

● 손목 접지대 및 본딩 와이어 – 손목 접지대 및 본딩 와이어는 ESD 매트가 필요하지 않을 경우에 하드웨어에서 손목 접지대
와 베어 메탈 간에 직접 연결되거나 매트 위에 일시적으로 놓인 하드웨어를 보호하기 위해 정전기 방지 매트와 연결될 수 있
습니다. 피부, ESD 매트 및 하드웨어 간에 손목 접지대와 본딩 와이어의 물리적인 연결을 본딩이라고 합니다. 손목 접지대,
매트, 본딩 와이어가 제공되는 현장 서비스 키트만 사용하십시오. 무선 손목 접지대는 사용하지 마십시오. 손목 접지대의 내
부 전선은 일반적인 마모로 인해 손상되기 쉬우며 우발적인 ESD 하드웨어 손상을 방지하기 위해 손목 접지대 테스터를 사용
하여 정기적으로 점검해야 합니다. 손목 접지대와 본딩 와이어는 최소 일주일에 한 번 점검하는 것이 좋습니다.

● ESD 손목 접지대 테스터 – ESD 스트랩 내부의 전선은 시간이 경과하면 손상되기 쉽습니다. 모니터링되지 않는 키트를 사용
하는 경우 각 서비스 콜을 이용하기 전에 최소 일주일에 한 번 스트랩을 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다. 손목 접지대 테
스터는 이러한 테스트를 수행하는 가장 효과적인 방법입니다. 손목 접지대 테스터가 없는 경우 지역 사무소에 재고가 있는지
문의하십시오. 테스트를 수행하려면, 손목 접지대의 본딩 와이어를 테스터에 연결하고 단추를 눌러 테스트를 시작합니다. 녹
색 LED가 켜질 경우 테스트가 성공한 것이고, 빨간색 LED가 켜지거나 경고 소리가 나면 테스트에 실패한 것입니다.

● 절연체 요소 – 플라스틱 방열판 케이지 등과 같은 ESD에 민감한 장치는 정전기가 매우 잘 발생하는 절연체인 내부 부품과
멀리 분리해 놓아야 합니다.

● 작업 환경 – ESD 현장 서비스 키트를 배포하기 전에 고객의 입장에서 상황을 평가합니다. 예를 들어 서버 환경용 키트를 배
포하는 것은 데스크탑 또는 노트북 환경용 키트를 배포하는 것과 다릅니다. 서버는 일반적으로 데이터 센터 내 랙에, 데스크
탑 또는 노트북은 사무실 책상이나 사무 공간 내에 설치됩니다. 복구하려는 시스템 유형을 수용할 수 있는 추가 공간과 함께
ESD 키트를 배포하기에 충분한 작업 영역을 항상 찾아야 합니다. 이러한 작업 영역은 장애물이 없으며 평평하고 개방형 공
간이어야 합니다. 또한 ESD를 일으키는 절연체도 없어야 합니다. 작업 영역에서 모든 하드웨어 구성 요소를 실제로 다루기
전에 스티로폼이나 그 외 플라스틱과 같은 절연체와 민감한 부품의 거리를 최소 30cm(12인치) 이상 유지해야 합니다.

● ESD 포장 – 모든 ESD에 민감한 장치는 정전기 방지 포장으로 배송 및 제공되어야 합니다. 금속 정전기 방지 가방을 사용하
는 것이 좋습니다. 그러나 부품이 파손된 경우 항상 새 부품을 받은 것과 동일한 ESD 백 및 포장을 사용하여 해당 부품을 반
품해야 합니다. ESD 백을 접은 후 테이프로 밀봉하고 들어 있던 것과 같은 포장 발포제와 함께 새 부품을 받은 원래 상자 안
에 넣어야 합니다. ESD에 민감한 장치의 포장은 ESD 방지 작업대에서만 풀어야 하며, 부품을 절대 ESD 백 위에 놓아서는 안
됩니다. 백 안쪽에만 정전기 차폐 처리가 되어 있기 때문입니다. 부품은 항상 손에 잡고 있거나, ESD 매트 위에 놓거나, 시스
템 또는 정전기 방지 가방 안에 넣으십시오.

● 민감한 구성 요소 운반 – ESD 민감한 구성 요소(예: 교체 부품 또는 Dell에 반환되는 부품)를 운반할 때는 안전한 운반을 위해
해당 부품을 정전기 방지 가방 안에 넣어야 합니다.
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ESD 보호 요약

모든 현장 서비스 기사는 Dell 제품을 수리할 때 항상 기존의 유선 ESD 손목 접지선 및 정전기 방지 매트를 사용하는 것이 좋습
니다. 또한 기사는 서비스를 수행하는 동안 민감한 부품을 모든 절연체와 분리시켜 두어야 하며, 민감한 구성 요소를 운반할 때
는 정전기 방지 가방을 사용해야 합니다.

Identifier GUID-0332D293-B3CC-4042-8A0D-795B07BE277E
Version 3
Status Translation Validated

민감한 구성요소 운반

교체용 부품이나 Dell에 반품할 부품과 같이 ESD에 민감한 장치를 운반할 때는 정전기 방지 백에 넣어 운반하는 것이 안전합니
다.

장비 들어 올리기

무거운 장비를 들어 올릴 때는 다음 지침을 따르십시오.
주의: 50파운드보다 무거운 장비를 들어 올리지 마십시오. 항상 다른 사람에게 도움을 요청하거나 기계 인양 장치를 사용하
십시오.

1. 발을 바닥에 안정적으로 딛습니다. 발 사이를 벌려서 안정적인 자세를 취하고 발가락을 바깥쪽으로 향합니다.
2. 배에 힘을 줍니다. 장비를 들어 올릴 때 배의 근육이 허리를 받쳐주어 장비 무게의 균형을 조절할 수 있습니다.
3. 허리가 아닌 다리를 사용하여 들어 올립니다.
4. 장비에 몸을 바짝 붙입니다. 허리 쪽에 가까이 붙일수록 허리에 가해지는 부담이 줄어듭니다.
5. 장비를 들어 올리든 내려 놓든 허리를 바로 세웁니다. 몸의 무게를 장비에 싣지 않습니다. 몸과 등을 비틀지 않습니다.
6. 장비를 내릴 때에는 이 지침의 역순을 따르십시오.

Identifier GUID-F99E5E0D-8C96-4B55-A6C9-5722A035E20C
Version 11
Status Translation Validated

컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

노트: 컴퓨터 내부에 나사가 남아 있거나 느슨한 나사가 존재하는 경우 컴퓨터가 심각하게 손상될 수 있습니다.

1. 나사를 모두 장착하고 컴퓨터 내부에 남아 있는 나사가 없는지 확인합니다.

2. 컴퓨터 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 외부 디바이스, 주변 디바이스 및 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.

3. 컴퓨터 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 미디어 카드, 디스크 및 기타 부품을 다시 장착합니다.

4. 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 디바이스를 연결합니다.

5. 컴퓨터를 켭니다.
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Identifier GUID-ED20F234-C5C4-4103-926C-774E57821BF4
Version 7
Status Translation Validated

기술 및 구성 요소
이 장에서는 시스템에서 사용 가능한 기술 및 구성 요소를 자세히 설명합니다.
주제:

• DDR4
• USB 기능
• USB Type-C
• USB Type-C 사용 DisplayPort의 이점
• HDMI 2.0
• 인텔 옵테인 메모리

Identifier GUID-14549AC6-115C-47A1-B7EC-A5806F03AD5D
Version 3
Status Translation Validated

DDR4
DDR4(Double Data Rate 4)는 DDR2 및 DDR3 기술에 고속 성능이 추가된 메모리로, DDR3의 최대 용량이 DIMM당 128GB인데 비
해 최대 512GB의 용량을 제공합니다. DDR4 SDRAM(동기식 동적 임의 접근 메모리)은 사용자가 시스템에 잘못된 유형의 메모리
를 설치하지 않도록 SDRAM 및 DDR 모두에서 다르게 키가 입력됩니다.

작동에 1.5V의 전력이 필요한 DDR3에 비해 DDR4에는 20% 적은 전력(1.2V)이 필요합니다. DDR4는 메모리를 재생할 필요없이
호스트 장치를 대기 상태로 전환할 수 있는 새로운 DPD(Deep Power-Down) 모드를 지원합니다. DPD(Deep Power-Down) 모드
는 대기 전력 소모를 40~50% 줄여줄 것으로 예상됩니다.

DDR4 세부 정보

DDR3와 DDR4 메모리 모듈 간에는 다음과 같이 미묘한 차이가 있습니다.

키 노치 차이

DDR4 모듈의 키 노치가 DDR3 모듈의 키 노치와 다른 위치에 있습니다. 두 노치 모두 삽입 가장자리에 있지만, 모듈이 호환되지
않는 보드나 플랫폼에 설치되는 것을 방지하기 위해 DDR4의 노치 위치는 약간 다릅니다.

그림 1 . 노치 차이

두께 증가

DDR4 모듈은 신호 레이어를 더 많이 수용할 수 있도록 DDR3보다 약간 더 두껍습니다.

2
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그림 2 . 두께 차이

곡선 가장자리

DDR4 모듈은 메모리 설치 시 삽입을 돕고 PCB에 대한 압력을 완화하기 위해 가장자리가 곡선으로 되어 있습니다.

그림 3 . 곡선 가장자리

메모리 오류

시스템의 메모리 오류 표시는 새 켜짐-깜박임-깜박임-깜박임-켜짐의 또는 오류 코드를 표시합니다. 모든 메모리에 오류가 발생
하면, LCD의 전원이 켜지지 않습니다. 일부 휴대용 시스템의 경우와 같이, 시스템의 하단 또는 키보드 아래에 있는 메모리 커넥
터의 알려진 양호한 메모리 모듈을 시도하여 발생 가능한 메모리 오류에 대한 문제 해결.

노트: DDR4 메모리는 보드에 내장되어 있으며 표시 및 참조된 것처럼 교체 가능한 DIMM이 아닙니다.

Identifier GUID-2FE1F42C-4FCF-4580-9C68-D258E212454D
Version 16
Status Translation Validated

USB 기능
USB(Universal Serial Bus)라고 불리는 범용 직렬 버스는 1996년에 도입되었습니다. USB는 호스트 컴퓨터와 마우스, 키보드, 외
부 드라이버, 프린터와 같은 주변 기기 간의 연결을 획기적으로 단순화시켰습니다.

표 1. USB 진화 

유형 데이터 전송률 범주 도입 년도

USB 2.0 480Mbps 고속 2000

USB 3.0/USB 3.1 Gen
1

5Gbps SuperSpeed 2010

USB 3.1 Gen2 10Gbps SuperSpeed 2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1(SuperSpeed USB)

지난 몇 년간 USB 2.0은 약 60억 개가 판매되면서 사실상 PC 업계의 인터페이스 표준으로 확고한 지위를 다졌지만, 그 어느 때
보다도 신속한 전산 하드웨어와 큰 대역폭 요구로 인해 더욱 빠른 성장에 대한 필요성이 대두되고 있습니다. USB 3.0/USB 3.1
Gen 1은 마침내 이전 모델보다 (이론적으로) 10배 빠른 속도로 고객의 요구에 부응하게 되었습니다. 간단히 말해, USB 3.1 Gen 1
의 기능은 다음과 같습니다.
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● 증대된 전송 속도(최대 5 Gbps)
● 전력 소모량이 높은 디바이스를 위한 최대 버스 전력 및 기기 전류 증가
● 새 전원 관리 기능
● 전체 이중 데이터 전송 및 신규 전송 유형 지원
● 이전 버전 USB 2.0 호환 가능
● 새 커넥터 및 케이블

아래에 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1에 관해 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변이 포함되어 있습니다.

속도

현재 최신 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 사양으로 정의되는 3가지 속도 모드가 있습니다. 이러한 속도 모드는 SuperSpeed, Hi-Speed,
Full-Speed입니다. 새로운 SuperSpeed 모드의 전송 속도는 4.8Gbps입니다. 사양은 보통 각각 USB 2.0 및 1.1로 알려진 Hi-Speed
및 Full-Speed USB 모드이지만, 좀 더 낮은 속도의 모드는 각각 480Mbps 및 12Mbps에서 작동하고 이전 버전과의 호환성을 유지
합니다.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 다음과 같은 기술적 변경 사항을 적용해 훨씬 뛰어난 성능을 제공합니다.

● 기존 USB 2.0 버스(아래의 이미지 참조)와 병렬로 물리적 버스가 추가되었습니다.
● 이전의 USB 2.0에는 4개의 와이어(전원, 접지, 차등 데이터용 1쌍)가 있었으나, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1의 경우 커넥터 및 케

이블 연결에 총 8개의 결합된 커넥션을 위해 4개가 추가된 2쌍의 차등 신호(수신 및 전송)가 설치되어 있습니다.
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 USB 2.0의 반이중 배열이 아닌 양방향 데이터 인터페이스를 활용합니다. 이론상으로는 대역폭이

10배 늘어납니다.

오늘날 고화질 비디오 컨텐츠의 데이터 전송, 테라바이트 스토리지 디바이스, 고등급 메가픽셀 디지털 카메라 등에 대한 기대가
점점 높아짐에 따라, USB 2.0의 속도는 충분하지 않을 수 있습니다. 게다가 USB 2.0을 연결해도 데이터 전송은 실제 최대 데이
터 전송 속도인 320Mbps(40MB/s) 정도로, 이론상 최대 처리량인 480Mbps에 결코 근접할 수 없습니다. 마찬가지로 USB 3.0/
USB 3.1 Gen 1 연결 역시 4.8Gbps에 도달할 수 없습니다. 현실적인 최대 전송 속도는 최대 400MB/s로 볼 수 있을 것입니다. 이
속도에서 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1의 성능은 USB 2.0보다 10배 향상됩니다.

응용 프로그램

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 좁은 공간을 확장하고, 디바이스에 대해 더 많은 가용 공간을 제공하여 전반적인 사용 경험을 향상시
킵니다. 그동안 USB 비디오의 화질이 최대 해상도, 지연, 비디오 압축 면에서 매우 좋지 않았던 점을 감안할 때, 대역폭이 5~10
배 좋아질 경우 USB 비디오 솔루션이 크게 향상될 것이라는 것을 쉽게 예상할 수 있습니다. 단일 링크 DVI에서는 대략 2Gbps의
처리량이 필요합니다. 이때 480Mbps에 한계가 있을 경우, 5Gbps는 기대 이상으로 발전 가능성이 높습니다. 4.8Gbps가 보장된
다면 표준은 외부 RAID 스토리지 시스템처럼 USB 영역에 속하지 않았던 일부 제품에서 답을 찾을 것입니다.

SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1을 사용할 수 있는 제품은 다음과 같습니다.

● 외장형 USB 3.0 데스크탑/ USB 3.1 Gen 1 하드 드라이브
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● 휴대용 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 하드 드라이브
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 드라이브 도크 및 어댑터
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 플래시 드라이브 및 판독기
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 솔리드 스테이트 드라이브
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID
● 광학 매체 드라이브
● 멀티미디어 디바이스
● 네트워킹
● USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 어댑터 카드 및 허브

호환성

다행히 USB 3.0/USB 3.1 Gen 1은 처음부터 USB 2.0과 정상적으로 호환되도록 면밀하게 계획되었습니다. 무엇보다도, USB 3.0/
USB 3.1 Gen 1은 새로운 물리적 연결을 지정함에 따라 새로운 프로토콜의 더 빠른 성능을 활용하는 새 케이블을 지정하면서, 커
넥터 자체는 전과 정확히 동일한 위치에 4개의 USB 2.0 접촉부가 있는 동일한 직사각형 모양을 유지하고 있습니다. USB 3.0/
USB 3.1 Gen 1에는 독립적으로 데이터를 수신 및 전송하는 5개의 새로운 연결부가 있으며, 적절한 SuperSpeed USB 연결부에 연
결할 때에만 작동됩니다.

Identifier GUID-F58FD344-954F-40A1-9AC9-D684C8AAC257
Version 2
Status Translation approved

USB Type-C
USB Type-C는 새로운 소형 물리적 커넥터입니다. 커넥터 자체에 USB 3.1 및 USB PD(USB Power Delivery)와 같은 다양한 신규
USB 표준 지원 기능이 있습니다.

대체 모드

USB Type-C는 새로운 초소형 커넥터 표준으로, 이전 USB Type-A 플러그의 약 1/3 크기입니다. 이는 모든 디바이스에서 사용할
수 있는 단일 커넥터 표준입니다. USB Type-C 포트는 "대체 모드"를 사용하여 다양한 프로토콜을 지원할 수 있으므로 이를 통해
해당 단일 USB 포트에서 HDMI, VGA, DisplayPort 또는 다른 유형의 연결 출력이 가능한 어댑터를 확보할 수 있습니다.

USB Power Delivery

USB PD 사양은 USB Type-C와도 밀접히 연결되어 있습니다. 현재 스마트폰, 태블릿 및 기타 모바일 디바이스는 대체로 USB 연
결을 사용하여 충전합니다. USB 2.0 연결은 최대 2.5W의 전력을 제공하지만, 이 정도로는 휴대폰 충전밖에 할 수 없습니다. 예
를 들어, 노트북 컴퓨터는 최대 60W가 필요합니다. USB Power Delivery 사양은 이 전원 전달 성능을 최대 100W까지 높여줍니
다. 양방향이므로 디바이스는 전력 송수신이 모두 가능합니다. 또한 디바이스가 연결을 통해 데이터를 전송함과 동시에 전력을
수신할 수 있습니다.

이는 모든 충전이 표준 USB 연결로 가능해져서 더 이상 개인 노트북 컴퓨터 충전 케이블이 필요하지 않습니다. 스마트폰 충전을
위한 휴대용 배터리 팩 및 다른 최신 휴대용 디바이스로 노트북 컴퓨터를 충전할 수 있습니다. 노트북 컴퓨터를 전원 케이블에
연결된 외장 디스플레이에 연결하면 외장 디스플레이를 사용하면서 노트북 컴퓨터 충전까지 동시에 할 수 있습니다. 이 모든 것
이 하나의 작은 USB Type-C 연결로 가능합니다. 이를 사용하려면 디바이스 및 케이블이 USB Power Delivery를 지원해야 하므
로 USB Type-C 연결이 있다고 해서 항상 지원되는 것은 아닙니다.

USB Type-C 및 USB 3.1

USB 3.1은 새로운 USB 표준입니다. USB 3의 이론상 대역폭은 USB 3.1 Gen 1과 동일한 5Gbps지만, USB 3.1 Gen 2의 대역폭은
10Gbps입니다. 1세대 Thunderbolt 커넥터만큼 빠른 속도를 자랑합니다. USB Type-C는 USB 3.1과는 다릅니다. USB Type-C는 커
넥터의 모양일 뿐, 기반 기술은 USB 2 또는 USB 3.0일 수 있습니다. 실제로, Nokia의 N1 Android 태블릿은 USB Type-C 커넥터를
사용하지만 기반은 USB 3.0이 아닌 모두 USB 2.0입니다. 그러나 이러한 기술은 서로 밀접하게 관련되어 있습니다.
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Identifier GUID-0842E59B-8D65-4F04-A0E3-32FBBEA86D84
Version 2
Status Translation Validated

USB Type-C 사용 DisplayPort의 이점
● 전체 DisplayPort 오디오/비디오(A/V) 성능(60Hz에서 최대 4K)
● 플러그 방향 및 케이블 방향 전환 가능
● 어댑터가 있는 경우 VGA, DVI와 하위 호환 가능
● SuperSpeed USB(USB 3.1) 데이터
● HDMI 2.0a 지원 및 이전 버전과 하위 호환 가능

Identifier GUID-D52ED094-9B12-4C9A-B6A3-E5B3BBD6AD63
Version 2
Status Translation Validated

HDMI 2.0
본 주제는 HDMI 2.0 및 기능과 그에 따른 이점을 설명합니다.

HDMI(고선명 멀티미디어 인터페이스)는 산업 기반, 비압축 방식의 전체 디지털 음향/영상 인터페이스입니다. HDMI는 호환 디
지털 음향/영상 기기(DVD 플레이어, A/V 수신기 등)와 호환 디지털 음향/영상 모니터(디지털 TV(DTV) 등) 간 인터페이스를 제
공합니다. HDMI용 기기는 TV와 DVD 플레이어입니다. 눈에 띄는 점은 케이블 수 감소와 콘텐츠 보호 기능입니다. HDMI는 하나
의 케이블로 표준, 향상된 고화질 영상과 다채널 디지털 음향을 동시에 전달합니다.

HDMI 2.0 기능

● HDMI 이더넷 채널 - HDMI 링크에 고속 네트워크를 추가하여 별도의 이더넷 케이블 없이도 사용자가 IP 활성화 장치를 활용
할 수 있도록 합니다.

● 오디오 리턴 채널 - 내장형 튜너가 포함되어 있고 HDMI가 연결된 TV가 별도의 오디오 케이블 없이 서라운드 오디오 시스템
으로 오디오 데이터 '업스트림'을 전송할 수 있습니다.

● 3D - 3D 게임 및 홈시어터 애플리케이션을 위한 주요 3D 비디오 형식의 입출력 프로토콜을 지정합니다.
● 콘텐츠 유형 - 콘텐츠에 따라 TV가 화질 설정을 최적화할 수 있도록 디스플레이 및 소스 장치 간의 콘텐츠 유형을 실시간으

로 신호 교환합니다.
● 추가 색상 영역 - 디지털 사진 또는 컴퓨터 그래픽에서 사용된 추가 색상 모델 지원을 추가합니다.
● 4K 지원 - 많은 상업 영화관에서 사용하는 디지털 시네마 시스템에서 사용되는 차세대 디스플레이를 위한 1080p 이상의 비

디오 해상도를 활성화합니다.
● HDMI 마이크로 커넥터 - 최대 1080p의 비디오 해상도를 지원하는 휴대전화 및 기타 이동식 장치를 위한 신규 소형 커넥터입

니다.
● 자동차 연결 시스템 - 자동차 비디오 시스템을 위한 신규 케이블 및 커넥터로 진정한 고품질의 해상도를 제공하며 자동차 환

경에 적합하게 설계되었습니다.

HDMI 이점

● 품질 HDMI는 선명한 화질을 위해 비압축된 디지털 오디오 및 비디오를 전송합니다.
● 저비용 HDMI는 단순하고 비용 효율적인 방식으로 비압축된 비디오 형식을 지원하는 동시에 디지털 인터페이스의 품질과 기

능을 제공합니다.
● 오디오 HDMI는 표준 스테레오부터 멀티채널 서라운드 사운드까지, 다양한 오디오 형식을 지원합니다.
● HDMI는 비디오와 멀티채널 오디오를 하나의 케이블로 통합하여 현재 A/V 시스템에서 사용되는 많은 케이블로 인해 발생하

는 비용과 복잡성을 감소시킵니다.
● HDMI의 새 기능은 DVD 플레이어와 같은 비디오 소스와 DTV 간의 통신을 지원합니다.
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Identifier GUID-FBDD7E91-3A89-4B49-8AEA-9D6994B31645
Version 1
Status Translation Validated

인텔 옵테인 메모리
인텔 옵테인 메모리는 스토리지 가속기로만 작동합니다. 컴퓨터에 설치된 메모리(RAM)를 교체하거나 해당 메모리에 추가되지
않습니다.

노트: 인텔 옵테인 메모리는 다음 요구 사항을 충족하는 컴퓨터에서 지원됩니다.

● 7세대 이상 인텔 코어 i3/i5/i7 프로세서

● Windows 10 64비트 버전 1607 이상

● 인텔 빠른 스토리지 기술 드라이버 버전 15.9.1.1018 이상

표 2. 인텔 옵테인 메모리 사양 

기능 사양

인터페이스 PCIe 3x2 NVMe 1.1

커넥터 M.2 카드 슬롯(2230/2280)

지원되는 구성 ● 7세대 이상 인텔 코어 i3/i5/i7 프로세서
● Windows 10 64비트 버전 1607 이상
● 인텔 빠른 스토리지 기술 드라이버 버전 15.9.1.1018 이상

용량 32GB

Identifier GUID-313CCB22-28AF-4B59-BA12-D6C0C2247C08
Version 1
Status Translation Validated

인텔 옵테인 메모리 활성화

1. 작업 표시줄에서 검색 상자를 클릭한 후 "인텔 빠른 스토리지 기술"을 입력합니다.

2. Intel Rapid Storage Technology(인텔 빠른 스토리지 기술)를 클릭합니다.

3. Status(상태) 탭에서 Enable(활성화)을 클릭하여 인텔 옵테인 메모리를 활성화합니다.

4. 경고 화면에서 호환 가능한 빠른 드라이브를 선택하고 Yes(예)를 클릭하여 계속해서 인텔 옵테인 메모리를 활성화합니다.

5. Intel Optane memory(인텔 옵테인 메모리) > Reboot(재부팅)을 클릭하여 인텔 옵테인 메모리를 활성화합니다.

노트: 전체 성능 이점을 보려면 활성화한 이후 애플리케이션을 최대 3번까지 실행해야 할 수 있습니다.

Identifier GUID-DF7DE988-8BB1-4EB0-B396-2A0CC648EC43
Version 1
Status Translation Validated

인텔 옵테인 메모리 비활성화

주의: 인텔 옵테인 메모리를 비활성화한 후 인텔 빠른 스토리지 기술용 드라이버를 제거하지 마십시오. 제거하는 경우 블루
스크린 오류가 발생합니다. 인텔 빠른 스토리지 기술 사용자 인터페이스는 드라이버를 분리하지 않고도 제거할 수 있습니
다.

노트: 컴퓨터에서 인텔 옵테인 메모리 모듈이 가속화한 SATA 스토리지 디바이스를 제거하기 전에 먼저 인텔 옵테인 메모리
를 비활성화해야 합니다.

1. 작업 표시줄에서 검색 상자를 클릭한 후 "인텔 빠른 스토리지 기술"을 입력합니다.

2. Intel Rapid Storage Technology(인텔 빠른 스토리지 기술)를 클릭합니다. Intel Rapid Storage Technology(인텔 빠른
스토리지 기술) 창이 표시됩니다.

3. Intel Optane Memory(인텔 옵테인 메모리) 탭에서 Disable(비활성화)을 클릭하여 인텔 옵테인 메모리를 비활성화합니다.

4. 경고를 수락하는 경우 Yes(예)를 클릭합니다.
비활성화 진행률이 표시됩니다.
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5. Reboot(재부팅)을 클릭하여 인텔 옵테인 메모리의 비활성화를 완료하고 컴퓨터를 다시 시작합니다.
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Identifier GUID-2D8FA7B4-2907-43AC-B271-3A80117D336E
Version 1
Status Translation approved

주요 시스템 구성 요소

1. 측면 커버
2. 3.5" 하드 드라이브 어셈블리
3. 옵티컬 드라이브
4. 방열판 어셈블리
5. 프로세서
6. 메모리 모듈
7. M.2 PCIe SSD
8. 전원 버튼
9. 시스템 보드
10. 전면 패널 도어
11. 베젤
12. 2.5" 하드 드라이브 어셈블리
13. 스피커
14. 시스템 팬

3
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15. 전원 공급 장치

노트: Dell은 구매한 원래 시스템 구성의 구성 요소 및 부품 번호 목록을 제공합니다. 이러한 부품은 고객이 구매한 보증 기
간에 따라 사용할 수 있습니다. 구매 옵션은 Dell 영업 담당자에게 문의하십시오.
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Identifier GUID-7FBB11D7-9820-47BB-AFAA-48FA912314D9
Version 2
Status Translation Validated

구성 요소 제거 및 설치
노트: 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

주제:

• 측면 덮개
• 베젤
• 전면 패널 도어
• 하드 드라이브 어셈블리 - 8.89cm(3.5인치) 및 6.35cm(2.5인치)
• 광학 드라이브
• M.2 PCIe SSD
• SD 카드 판독기
• 메모리 모듈
• 확장 카드
• VGA 모듈(옵션)
• 전원 공급 장치
• 침입 스위치
• 전원 버튼
• 스피커
• 코인 셀 배터리
• 방열판 팬
• 방열판
• 프로세서
• 시스템 팬
• 시스템 보드
• 전면 패널 도어
• 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브
• 2.5인치 하드 드라이브 어셈블리
• 광학 드라이브
• M.2 SSD
• SD 카드 판독기
• 메모리 모듈
• 확장 카드
• 전원 공급 장치
• 침입 스위치
• 전원 버튼
• 스피커
• 코인 셀 배터리
• 방열판 팬
• 방열판 어셈블리
• 프로세서
• 시스템 팬
• VGA 모듈(옵션)
• 시스템 보드

4
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Identifier GUID-339E0B50-0836-4DBD-84BA-7D7989ECAFD5
Version 1
Status Translation Validated

측면 덮개

Identifier GUID-148C9B00-FF7E-4511-A46B-20363C43CC2F
Version 1
Status Translation Validated

측면 커버 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 덮개를 분리하려면:

a. 분리 래치를 밀어 시스템에서 커버를 분리합니다[1].
b. 커버를 시스템 뒤쪽으로 살짝 밀어 시스템에서 들어 올립니다[2].

Identifier GUID-BE52F56B-2F27-4E4E-A33F-A102A4E36882
Version 2
Status Translation Validated

측면 커버 설치

1. 측면 커버를 설치하려면 다음 절차를 따릅니다.

a. 시스템에 커버를 놓고 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 커버를 앞으로 밉니다.
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2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-53A353B4-D145-46DA-B07A-07D978BE98D0
Version 2
Status Translation Validated

베젤

Identifier GUID-40AF64E5-3C7E-4B90-9DF8-8263B4C9C730
Version 2
Status Translation Validated

전면 베젤 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 측면 커버를 제거합니다.

3. 전면 베젤을 분리하려면:

a. 고정 탭을 들어 올려 시스템에서 전면 베젤을 분리합니다.
b. 전면 베젤을 시스템에서 제거합니다.
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Identifier GUID-0368EE71-34A2-45B5-B7DE-F88B10F02899
Version 2
Status Translation Validated

전면 베젤 설치

1. 전면 베젤을 설치하려면:

a. 탭 홀더가 시스템 섀시의 슬롯에 맞도록 베젤을 놓습니다.
b. 탭이 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 베젤을 누릅니다.
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2. 측면 커버를 설치합니다.

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-9C8DFAFD-6971-4198-8E85-0F501663FEA2
Version 1
Status Translation Validated

전면 패널 도어

Identifier GUID-D6F29DBC-EF71-4EB6-B536-B56CDA6B5FAC
Version 2
Status Translation Validated

전면 패널 도어 열기

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

주의: 전면 패널 도어는 제한된 범위 내에서만 열립니다. 최대 허용 수준은 전면 패널 도어에 인쇄된 그림을 참조하
십시오.

3. 전면 패널 도어를 당겨서 엽니다.
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Identifier GUID-822C0739-0778-4C55-8ACD-B1EF6893638F
Version 1
Status Translation Validated

전면 패널 도어 닫기

1. 전면 패널 도어를 돌려서 닫습니다.
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2. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-A896C34F-D134-4D8E-B8C6-578AFB683DFA
Version 1
Status Translation Validated

하드 드라이브 어셈블리 - 8.89cm(3.5인치) 및
6.35cm(2.5인치)

Identifier GUID-002DFA35-1F49-46EC-A018-9F59222BC7A3
Version 2
Status Translation Validated

8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 어셈블리 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 하드 드라이브 어셈블리를 제거하려면:

a. SATA 케이블과 전원 케이블을 하드 드라이브의 커넥터에서 연결 해제합니다.
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b. 시스템에서 HDD 필러 브래킷을 제거합니다[1].
c. 파란색 탭을 누르고[2] 하드 드라이브 어셈블리를 당겨 시스템에서 분리합니다[3].
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Identifier GUID-7285AEC1-874C-4930-A768-D5A5970C686B
Version 1
Status Translation Validated

하드 드라이브 브래킷에서 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤
c. 8.89cm(3.5인치) HDD 어셈블리

3. 하드 드라이브를 제거하려면:

a. 하드 드라이브 브래킷의 한쪽을 당겨 브래킷의 핀을 하드 드라이브의 슬롯에서 빼냅니다[1].
b. 하드 드라이브 브래킷에서 하드 드라이브를 들어 올립니다[2].

Identifier GUID-19090A8A-E990-4FC4-AD67-76228D9618B1
Version 1
Status Translation Validated

하드 드라이브 브래킷에 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 설치

1. 하드 드라이브를 설치하려면:

a. 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷의 측면에 맞추고 다른 쪽 끝의 탭을 당겨 브래킷의 핀을 하드 드라이브에 삽입합
니다[1].

b. 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷 안에 밀어 넣습니다[2].

2. 다음을 설치합니다:

a. 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 어셈블리
b. 전면 베젤
c. 측면 덮개

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.
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Identifier GUID-A1179784-9CF0-4081-B4FD-3175617C0609
Version 2
Status Translation Validated

8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 어셈블리 설치

1. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 하드 드라이브 어셈블리를 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1].

2. HDD 필러 브래킷을 장착합니다[2].

3. SATA 케이블과 전원 케이블을 하드 드라이브의 커넥터에 연결합니다.
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4. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-440F086D-8AAA-4A51-B805-1AFE4A9D3BA5
Version 2
Status Translation Validated

6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브 어셈블리 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 하드 드라이브 조립품을 분리하려면:

a. 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 및 전원 케이블을 연결 해제합니다[1].
b. 어셈블리의 파란색 탭 양쪽을 누르고[2] 시스템에서 하드 드라이브 어셈블리를 당깁니다[3].
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Identifier GUID-4AABDCF4-A7C7-494A-8E0D-CAD2B4B0828A
Version 2
Status Translation Validated

드라이브 브래킷에서 2.5인치 드라이브 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤
c. 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브 어셈블리

3. 드라이브를 제거하려면:

a. 드라이브 브래킷의 한쪽을 당겨 브래킷의 핀을 드라이브의 슬롯에서 빼냅니다[1].
b. 드라이브 브래킷에서 드라이브를 들어 올립니다[2].
c. 브래킷에서 드라이브를 제거합니다[3].
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Identifier GUID-501D5BE6-BE2F-4DA8-98B5-520FC5B0B85E
Version 1
Status Translation Validated

하드 드라이브 브래킷에 8.89cm(2.5인치) 하드 드라이브 설치

1. 하드 드라이브를 설치하려면:

a. 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷의 측면에 맞추고 다른 쪽 끝의 탭을 당겨 브래킷의 핀을 하드 드라이브에 삽입합
니다.

b. 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷 안에 밀어 넣습니다[1].
c. 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷 안에 밀어 넣습니다[2].

2. 다음을 설치합니다:

a. 8.89cm(2.5인치) 하드 드라이브 어셈블리
b. 전면 베젤
c. 측면 덮개

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-1EC4CF34-3636-437D-A2C2-3288BAF64A81
Version 5
Status Translation Validated

6.35cm(2.5인치) 드라이브 어셈블리 설치

1. 하드 드라이브를 설치하려면 다음 절차를 따릅니다.

a. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 하드 드라이브 어셈블리를 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1].
b. 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브의 커넥터에 하드 드라이브 데이터 및 전원 케이블을 연결합니다[2] .
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-A856F6BA-AA0A-4647-A35A-121B9BBB8C97
Version 1
Status Translation Validated

광학 드라이브

Identifier GUID-F1FF3FD0-8C0B-4CB4-9D0A-498F96F0FF86
Version 2
Status Translation Validated

광학 드라이브 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. 옵티컬 드라이브 어셈블리를 제거하려면:

a. 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].

노트: 커넥터에서 케이블을 연결 해제하려면 드라이브 케이지의 탭에서 케이블을 라우팅 해제해야 할 수 있습니다.

b. 전면 패널 도어를 닫습니다[2].

c. 파란색 분리 탭을 누르고[1] 옵티컬 드라이브를 시스템에서 밀어 꺼냅니다[2].
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Identifier GUID-20E8E972-EE0D-4739-B982-30E5873D6381
Version 3
Status Translation Validated

광학 드라이브 설치

1. 옵티컬 드라이브를 설치하려면:

a. 전면 패널 도어를 닫습니다.
b. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 광학 드라이브를 광학 드라이브 베이 안에 밀어 넣습니다.
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c. 전면 패널 도어를 엽니다[1].
d. 드라이브 케이지 아래에 케이블을 라우팅합니다.
e. 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에 연결합니다[2].
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2. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-C26DFCD2-CBE7-4C53-BDD1-618DB16026C4
Version 3
Status Translation Validated

M.2 PCIe SSD

Identifier GUID-D1686D78-4AFC-461E-B879-5FBF291E6AAB
Version 1
Status Translation Validated

M.2 SSD 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. M.2 SSD를 제거하려면:

a. SSD를 시스템 보드에 고정시키는 1개의 나사를 제거합니다[1].
b. 시스템 보드의 커넥터에서 M.2 SSD를 밉니다[2].
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Identifier GUID-243A078E-0D8E-48C0-BF8A-EBEB466924AF
Version 1
Status Translation Validated

M.2 SSD 설치

1. M.2 SSD를 시스템 보드의 커넥터에 삽입합니다[1].

2. 1개의 나사를 장착하여 SSD를 시스템 보드에 고정합니다[2].
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3. 전면 패널 도어를 닫습니다.

4. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 커버

5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-BDCDE30E-BD3A-4E7F-85A1-DE9F57283C15
Version 2
Status Translation Validated

SD 카드 판독기

Identifier GUID-873F6485-B0F9-4F77-A971-7CDA57D84618
Version 1
Status Translation Validated

SD 카드 판독기 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. SD 카드 판독기를 분리하려면:

a. 시스템 보드의 커넥터에서 SD 카드 판독기 케이블을 분리합니다[1].
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b. SD 카드 판독기를 전면 패널 도어에 고정하는 나사를 제거합니다[2].
c. SD 카드 판독기를 들어 올려 시스템에서 꺼냅니다[3].

Identifier GUID-57FFF264-9DA4-4127-801D-9DFF30526E00
Version 1
Status Translation Validated

SD 카드 판독기 설치

1. SD 카드 판독기를 설치하려면:

a. SD 카드 판독기를 전면 패널 도어의 슬롯에 장착합니다[1].
b. 나사를 조여 SD 카드 판독기를 전면 패널 도어에 장착합니다[2].
c. SD 카드 판독기 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[3].
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-BFAFF908-733B-4C57-8F52-94AD237FB68C
Version 1
Status Translation Validated

메모리 모듈

Identifier GUID-6A093D7E-FAF6-4E25-B529-26805CB39660
Version 1
Status Translation Validated

메모리 모듈 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. 메모리 모듈을 분리하려면:

a. 메모리 모듈이 튀어나올 때까지 메모리 모듈을 고정시키는 클립을 잡아 당깁니다[1].
b. 시스템 보드에서 메모리 모듈을 분리합니다[2].

Identifier GUID-A69FDBE3-B785-4FA7-83AE-ACF1D2B5D1E9
Version 1
Status Translation Validated

메모리 모듈 설치

1. 메모리 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따릅니다.

a. 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 커넥터의 탭에 맞춥니다.
b. 메모리 모듈을 메모리 모듈 소켓에 삽입합니다[1].
c. 메모리 모듈 보존 탭이 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 메모리 모듈을 누릅니다[2].
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 커버

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-0833E26E-14A8-477C-882D-FEB2A2A1135E
Version 1
Status Translation Validated

확장 카드

Identifier GUID-DA537CEB-FA5F-4355-BA05-B213D2C6ABDA
Version 1
Status Translation Validated

PCIe 확장 카드 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. PCIe 확장 카드를 분리하려면:

a. 분리 래치를 당겨 PCIe 확장 카드를 잠금 해제합니다[1].
b. 카드 보존 래치를 누르고[2] PCIe 확장 카드를 컴퓨터에서 들어 올립니다[3].

노트: 이 단계는 카드 보존 래치가 있는 커넥터에만 적용됩니다. 그렇지 않은 경우 PCIe 확장 카드를 들어 올려 시스
템에서 꺼냅니다.

5. 추가 PCIe 확장 카드를 분리하는 단계를 반복합니다.

Identifier GUID-9CE1DEE5-FCAD-4936-88C9-BE60B25EFAAE
Version 3
Status Translation approved

PCIe 확장 카드 설치

1. PCIe 확장 카드를 설치하려면:

a. 노트: PCIe 브래킷을 제거하려면 브래킷을 컴퓨터 내부에서 위쪽으로 밀어서 분리한 다음 브래킷을 컴퓨터에서 들어
올립니다.

PCIe 브래킷의 구멍에 스크루 드라이버를 끼우고 세게 밀어서 브래킷을 분리한 다음[3] 컴퓨터에서 브래킷을 들어 올립
니다.

b. PCIe 확장 카드를 시스템 보드의 커넥터에 삽입합니다[1].
c. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 카드 고정 래치를 눌러 PCIe 확장 카드를 고정시킵니다.

노트: 이 단계는 카드 보존 래치가 있는 커넥터에만 적용됩니다. 그렇지 않은 경우에는 이 단계를 건너뜁니다.
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d. 릴리스 래치를 앞으로 당겨서 닫습니다[2].
e. 추가 PCIe 확장 카드를 장착하는 단계를 반복합니다.

2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다.

a. 전면 베젤
b. 측면 커버

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-D503ECF4-280A-4D8F-8E62-D37A40606431
Version 1
Status Translation Validated

VGA 모듈(옵션)

Identifier GUID-51A79EBB-0C58-46E6-AB41-3FA727244921
Version 2
Status Translation Validated

VGA 모듈(옵션) 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 시스템 팬을 제거합니다.

5. VGA 모듈(옵션)을 제거하려면:

a. VGA 모듈(옵션)을 시스템에 고정하는 2개의 M3X3 나사를 제거합니다.
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b. VGA 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].
c. 시스템에서 VGA 모듈을 제거합니다[2].

Identifier GUID-60C2A7F8-F5DD-4B51-941A-BD4A9E41EC6C
Version 2
Status Translation Validated

VGA 모듈(옵션) 설치

1. 아래에 표시된 대로 금속 브래킷을 제거하려면, 브래킷의 구멍에 플랫헤드 스크루 드라이버를 삽입하고[1], 브래킷을 밀어 브
래킷을 분리하고[2], 브래킷을 들어 올려 시스템에서 분리합니다.
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2. 컴퓨터의 내부에서 VGA 모듈을 해당 슬롯에 삽입하고[1] VGA 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[2].

3. VGA 모듈(옵션)을 시스템에 고정하는 2개의 M3X3 나사를 장착합니다.

4. 시스템 팬을 설치합니다.

5. 전면 패널 도어를 닫습니다.

6. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-67B9F593-AA7E-426A-A610-A70006CA25F4
Version 1
Status Translation Validated

전원 공급 장치

Identifier GUID-E09EC8AC-722E-477A-BCD8-A6FBC4B2F698
Version 2
Status Translation Validated

전원 공급 장치 또는 PSU 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤
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3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. PSU를 분리하려면:

a. 시스템 보드의 커넥터에서 PSU 케이블을 연결 해제합니다[1].
b. PSU 케이블을 고정 클립에서 라우팅 해제합니다[2, 3, 4, 5].
c. 시스템 보드의 커넥터에서 PSU 케이블을 연결 해제합니다[6].

5. PSU를 분리하려면:

a. PSU를 시스템에 고정하는 3개의 나사를 제거합니다[1].
b. 분리 탭을 누릅니다[2].
c. PSU를 밀고 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다[3].
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Identifier GUID-B65C5848-E324-4DFD-9A58-4B630A13D7E8
Version 2
Status Translation Validated

전원 공급 장치 또는 PSU 설치

1. PSU를 설치하려면 다음 절차를 따릅니다.

a. PSU를 PSU 슬롯에 삽입하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 시스템 후면으로 밉니다[1].
b. PSU를 컴퓨터에 고정하는 3개의 나사를 장착합니다[2].
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c. PSU 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[1].
d. PSU 케이블을 고정 클립을 통해 라우팅합니다[2, 3, 4, 5].
e. PSU 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[6].
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-A1AF9C71-4C33-45D1-99D4-016D127A3C10
Version 1
Status Translation Validated

침입 스위치

Identifier GUID-650B7CCF-2814-4EE0-AF87-A6F5CB2BEC5A
Version 1
Status Translation Validated

침입 방지 스위치 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. 침입 스위치를 분리하려면:

a. 시스템 보드의 커넥터에서 침입 스위치 케이블을 분리합니다[1].
b. 침입 스위치 케이블을 팬 그로밋에서 빼냅니다[2].
c. 침입 스위치를 밀고 눌러서 컴퓨터에서 제거합니다[3].

Identifier GUID-8460DCAD-E37E-4A78-A972-E0E825B6BD32
Version 1
Status Translation Validated

침입 방지 스위치 설치

1. 침입 스위치를 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1].

2. 침입 스위치 케이블을 팬 그로밋을 통해 라우팅합니다[2].

3. 침입 스위치 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[3].
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4. 전면 패널 도어를 닫습니다.

5. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-B4232F0A-EA55-4F10-9437-979E271495D2
Version 1
Status Translation Validated

전원 버튼

Identifier GUID-7EA6BF7D-C118-4AB5-A253-50778CC96248
Version 2
Status Translation Validated

전원 버튼 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 전원 버튼을 분리하려면:

a. 전원 버튼 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다[1].
b. 고정 클립을 통해 전원 버튼 케이블의 라우팅을 해제합니다[2].
c. 플라스틱 스크라이브를 사용해 분리 탭을 누르고 전원 버튼을 밀어 시스템의 전면에서 빼냅니다[3].
d. 전면 패널 도어를 닫습니다[4].
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5. 전원 버튼을 당겨 컴퓨터에서 빼냅니다.
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Identifier GUID-88C0AA30-A13F-47BB-A5CD-30753A192F14
Version 2
Status Translation Validated

전원 버튼 설치

1. 컴퓨터 전면에서 전원 스위치를 슬롯에 삽입하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 누릅니다.
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2. 전면 패널 도어를 엽니다[1].

3. 전원 스위치 케이블을 고정 클립을 통해 전원 버튼에서 라우팅합니다[2, 3].

4. 케이블을 커넥터의 핀과 맞추고 전원 버튼 케이블을 연결합니다[4].
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5. 전면 패널 도어를 닫습니다.

6. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-1CC5796C-E7A2-4B6F-A0DD-EB41ED95EBB1
Version 1
Status Translation Validated

스피커

Identifier GUID-CD5AA426-C30A-42C2-938F-BD26053EA7D1
Version 1
Status Translation Validated

스피커 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 스피커를 분리하려면:
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a. 시스템 보드의 커넥터에서 스피커 케이블을 분리합니다[1].
b. 탭을 들어 올리고[2] 스피커를 밀어 슬롯에서 꺼냅니다[3].

Identifier GUID-463BCDCC-57FA-4570-A38B-816F747E1C1F
Version 2
Status Translation Validated

스피커 설치

1. 스피커를 슬롯에 삽입하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 누릅니다[1].

2. 스피커 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[2].
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3. 전면 패널 도어를 닫습니다.

4. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-BACFA625-C8A1-444D-9644-D1356CCC5920
Version 1
Status Translation Validated

코인 셀 배터리

Identifier GUID-25AEB843-7A64-40C7-985A-69E47C7C0B73
Version 2
Status Translation Validated

코인 셀 배터리 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 코인 셀 배터리를 분리하려면:

a. 코인 셀 배터리가 튀어나올 때까지 분리 래치를 누릅니다[1].
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b. 코인 셀 배터리를 시스템 보드의 커넥터에서 제거합니다[2].

노트: 코인 셀 배터리를 제거하면 시스템 보드 BIOS/설정이 재설정될 수 있습니다.

Identifier GUID-B42835B2-5237-4421-A1C3-A79967995EE8
Version 1
Status Translation Validated

코인 셀 배터리 장착

1. "+" 기호가 위를 향하게 코인 셀 배터리를 잡고 커넥터 양극 쪽의 고정 탭 아래로 밉니다[1].

2. 배터리가 제자리에 끼워질 때까지 커넥터 안으로 누릅니다[2].
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3. 전면 패널 도어를 닫습니다.

4. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-325C94C4-7666-4C7F-B872-0C8A2DBADDBD
Version 1
Status Translation Validated

방열판 팬

Identifier GUID-E949C8BC-98CE-4DC8-ADEC-129C6ECE95D7
Version 3
Status Translation Validated

방열판 팬 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 방열판 팬 어셈블리를 제거하려면:

a. 방열판 팬 어셈블리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].
b. 팬을 방열판에 고정하는 나사를 제거합니다[2].
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노트: 상단 나사 구멍에서 Torx 나사 드라이버를 삽입하여 나사를 제거합니다.

c. 방열판 팬을 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다[3].

Identifier GUID-D9553E2F-74FD-4E07-B40B-7E19BE4176B9
Version 2
Status Translation Validated

방열판 팬 설치

1. 팬을 방열판 어셈블리에 놓습니다[1].

2. 4개의 나사를 조여 팬을 방열판 어셈블리에 고정합니다[2].

3. 방열판 팬 어셈블리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[3].
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4. 전면 패널 도어를 닫습니다.

5. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-23687EC1-080F-4AB2-8551-38C333F6C665
Version 1
Status Translation approved

방열판

Identifier GUID-5187DCA8-063C-4317-A83F-FAEEFBC6C82D
Version 3
Status Translation Validated

방열판 어셈블리 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 방열판 어셈블리를 제거하려면:
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a. 방열판 팬 어셈블리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].
b. 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정하는 4개의 조임 나사를 풉니다[2].

노트: 나사를 시스템 보드에 표시된 순서대로(1,2,3,4) 제거합니다.

c. 방열판 어셈블리를 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다[3].

Identifier GUID-6DE599BD-C0A9-453F-8FB0-B2F6E93C1B9C
Version 4
Status Translation Validated

방열판 어셈블리 설치

1. 방열판 어셈블리의 나사를 시스템 보드의 홀더에 맞추고 프로세서에 방열판 어셈블리를 놓습니다[1].

2. 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정하는 조임 나사를 조입니다[2].

노트: 시스템 보드에 인쇄 된 순서대로(1,2,3,4) 나사를 조입니다.

3. 시스템 보드의 커넥터에서 방열판 팬 어셈블리 케이블을 연결합니다[3].
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4. 전면 패널 도어를 닫습니다.

5. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-AB9CF41B-28C1-41E6-92A3-8C44197F62BB
Version 1
Status Translation Validated

프로세서

Identifier GUID-2A1085F3-2318-4253-B9E1-61E799A99D84
Version 2
Status Translation Validated

프로세서 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 방열판 어셈블리를 제거합니다.

구성 요소 제거 및 설치 65



5. 프로세서를 제거하려면:

a. 프로세서 실드의 탭 아래에서 레버를 아래로 눌러 소켓 레버를 분리합니다[1].
b. 레버를 위로 들어 올려 프로세서 실드를 들어 올립니다[2].
c. 소켓에서 프로세서를 들어 꺼냅니다[3].

주의: 프로세서 소켓 핀은 만지지 마십시오. 충격에 약해 영구적으로 손상될 수 있습니다. 프로세서를 소켓에서 분리
하는 경우 프로세서 소켓의 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

Identifier GUID-659F21C8-9DFC-49F5-9B53-C1DD5FB93E97
Version 2
Status Translation Validated

프로세서 설치

1. 프로세서의 슬롯이 해당 소켓 키에 맞도록 프로세서를 소켓에 놓습니다[1].

주의: 프로세서를 장착하는데 너무 많은 힘을 가하지 마십시오. 프로세서가 올바르게 위치하면 소켓에 쉽게 장착됩니
다.

2. 프로세서 실드를 보존 나사 아래로 밀어 프로세서 실드를 닫습니다[2].

3. 소켓 레버를 내리고 탭 아래로 밀어 잠급니다[3].
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4. 방열판 어셈블리를 설치합니다.

5. 전면 패널 도어를 닫습니다.

6. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-72E8EAE4-11DC-427C-A6C4-269FA6EBFADA
Version 1
Status Translation Validated

시스템 팬

Identifier GUID-E43132EB-D02F-49D0-BB6E-2A1F13E8964B
Version 2
Status Translation Validated

시스템 팬 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. 시스템 팬을 분리하려면:

a. 시스템 보드의 커넥터에서 침입 스위치 케이블을 분리합니다[1].
b. 침입 스위치 케이블을 팬 쇠고리에서 빼냅니다[2].

c. 시스템 보드의 커넥터에서 시스템 팬 케이블을 분리합니다[1].
d. 팬을 쉽게 분리하려면 팬을 고정하고 있는 그로밋을 컴퓨터로 늘입니다[2].
e. 시스템 팬을 컴퓨터 밖으로 밀어냅니다[3].
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Identifier GUID-AA96CBE8-23F6-4609-A71A-8AE963260813
Version 2
Status Translation Validated

시스템 팬 장착

1. 쇠고리를 컴퓨터의 후면에 있는 슬롯에 삽입합니다.

2. 케이블이 컴퓨터 하단을 향한 상태로 시스템 팬을 잡습니다.

3. 시스템 팬의 홈을 섀시 벽의 그로밋에 맞춥니다.

4. 시스템 팬의 해당 홈으로 그로밋을 통과시킵니다[1].

5. 그로밋을 늘이고 시스템 팬이 제자리에 고정될 때까지 컴퓨터 쪽으로 밉니다[2].

노트: 먼저 하단 쇠고리 2개를 설치합니다.

6. 시스템 보드의 커넥터에 시스템 팬 케이블을 연결합니다[3].
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7. 침입 스위치 케이블을 팬 그로밋을 통해 라우팅합니다[2].

8. 시스템 보드에 침입 스위치 케이블을 삽입합니다[1].

70 구성 요소 제거 및 설치



9. 전면 패널 도어를 닫습니다.

10. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

11. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-10A923BA-6B55-4B52-9B04-9B37E71FA70F
Version 1
Status Translation Validated

시스템 보드

Identifier GUID-4619C874-96C4-4BF3-9E6E-CDC300D69CA1
Version 4
Status Translation Validated

시스템 보드 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 다음을 제거합니다:

a. 방열판 조립품
b. 프로세서
c. 확장 카드
d. M.2 SSD
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e. SD 카드 판독기
f. 메모리 모듈
g. 방열판 팬

5. 다음 케이블을 분리합니다:

a. 침입 스위치
b. 전원 스위치

6. 다음 케이블을 시스템 보드에서 분리합니다.

a. CPU 전원[1]
b. 하드 드라이브 데이터 및 옵티컬 드라이브 데이터[2]
c. 스피커[3]
d. 시스템 전원[4]
e. SATA[5]

7. 시스템 보드를 분리하려면:

a. 시스템 보드를 컴퓨터에 고정시키는 나사를 제거합니다.[1]
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b. 시스템 보드를 밀어 컴퓨터에서 들어 올립니다[1, 2].
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Identifier GUID-9C8DFAFD-6971-4198-8E85-0F501663FEA2
Version 1
Status Translation Validated

전면 패널 도어

Identifier GUID-D6F29DBC-EF71-4EB6-B536-B56CDA6B5FAC
Version 2
Status Translation Validated

전면 패널 도어 열기

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

주의: 전면 패널 도어는 제한된 범위 내에서만 열립니다. 최대 허용 수준은 전면 패널 도어에 인쇄된 그림을 참조하
십시오.

3. 전면 패널 도어를 당겨서 엽니다.

Identifier GUID-822C0739-0778-4C55-8ACD-B1EF6893638F
Version 1
Status Translation Validated

전면 패널 도어 닫기

1. 전면 패널 도어를 돌려서 닫습니다.
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2. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-1183D437-9A73-41DC-895F-F1C2C5572202
Version 3
Status Translation Validated

8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브

Identifier GUID-002DFA35-1F49-46EC-A018-9F59222BC7A3
Version 2
Status Translation Validated

8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 어셈블리 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 하드 드라이브 어셈블리를 제거하려면:

a. SATA 케이블과 전원 케이블을 하드 드라이브의 커넥터에서 연결 해제합니다.
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b. 시스템에서 HDD 필러 브래킷을 제거합니다[1].
c. 파란색 탭을 누르고[2] 하드 드라이브 어셈블리를 당겨 시스템에서 분리합니다[3].
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Identifier GUID-A1179784-9CF0-4081-B4FD-3175617C0609
Version 2
Status Translation Validated

8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 어셈블리 설치

1. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 하드 드라이브 어셈블리를 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1].

2. HDD 필러 브래킷을 장착합니다[2].

3. SATA 케이블과 전원 케이블을 하드 드라이브의 커넥터에 연결합니다.
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4. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-E483003F-ABE9-4947-A15F-DF6686A41352
Version 1
Status Translation Validated

3.5인치 하드 드라이브

Identifier GUID-7285AEC1-874C-4930-A768-D5A5970C686B
Version 1
Status Translation Validated

하드 드라이브 브래킷에서 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤
c. 8.89cm(3.5인치) HDD 어셈블리

3. 하드 드라이브를 제거하려면:

a. 하드 드라이브 브래킷의 한쪽을 당겨 브래킷의 핀을 하드 드라이브의 슬롯에서 빼냅니다[1].
b. 하드 드라이브 브래킷에서 하드 드라이브를 들어 올립니다[2].
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Identifier GUID-19090A8A-E990-4FC4-AD67-76228D9618B1
Version 1
Status Translation Validated

하드 드라이브 브래킷에 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 설치

1. 하드 드라이브를 설치하려면:

a. 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷의 측면에 맞추고 다른 쪽 끝의 탭을 당겨 브래킷의 핀을 하드 드라이브에 삽입합
니다[1].

b. 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷 안에 밀어 넣습니다[2].

2. 다음을 설치합니다:

a. 8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 어셈블리
b. 전면 베젤
c. 측면 덮개

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-39214477-C023-4353-ABA7-5F0712476AEE
Version 1
Status Translation Validated

2.5인치 하드 드라이브 어셈블리

Identifier GUID-440F086D-8AAA-4A51-B805-1AFE4A9D3BA5
Version 2
Status Translation Validated

6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브 어셈블리 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.
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2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 하드 드라이브 조립품을 분리하려면:

a. 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브의 커넥터에서 하드 드라이브 데이터 및 전원 케이블을 연결 해제합니다[1].
b. 어셈블리의 파란색 탭 양쪽을 누르고[2] 시스템에서 하드 드라이브 어셈블리를 당깁니다[3].

Identifier GUID-1EC4CF34-3636-437D-A2C2-3288BAF64A81
Version 5
Status Translation Validated

6.35cm(2.5인치) 드라이브 어셈블리 설치

1. 하드 드라이브를 설치하려면 다음 절차를 따릅니다.

a. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 하드 드라이브 어셈블리를 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1].
b. 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브의 커넥터에 하드 드라이브 데이터 및 전원 케이블을 연결합니다[2] .
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-AD4EBAB6-3867-4011-B451-961BC7CFE328
Version 1
Status Translation Validated

2.5인치 하드 드라이브

Identifier GUID-4AABDCF4-A7C7-494A-8E0D-CAD2B4B0828A
Version 2
Status Translation Validated

드라이브 브래킷에서 2.5인치 드라이브 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤
c. 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브 어셈블리

3. 드라이브를 제거하려면:
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a. 드라이브 브래킷의 한쪽을 당겨 브래킷의 핀을 드라이브의 슬롯에서 빼냅니다[1].
b. 드라이브 브래킷에서 드라이브를 들어 올립니다[2].
c. 브래킷에서 드라이브를 제거합니다[3].

Identifier GUID-501D5BE6-BE2F-4DA8-98B5-520FC5B0B85E
Version 1
Status Translation Validated

하드 드라이브 브래킷에 8.89cm(2.5인치) 하드 드라이브 설치

1. 하드 드라이브를 설치하려면:

a. 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷의 측면에 맞추고 다른 쪽 끝의 탭을 당겨 브래킷의 핀을 하드 드라이브에 삽입합
니다.

b. 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷 안에 밀어 넣습니다[1].
c. 딸깍 소리가 나면서 고정될 때까지 하드 드라이브를 하드 드라이브 브래킷 안에 밀어 넣습니다[2].

2. 다음을 설치합니다:

a. 8.89cm(2.5인치) 하드 드라이브 어셈블리
b. 전면 베젤
c. 측면 덮개

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.
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Identifier GUID-A856F6BA-AA0A-4647-A35A-121B9BBB8C97
Version 1
Status Translation Validated

광학 드라이브

Identifier GUID-F1FF3FD0-8C0B-4CB4-9D0A-498F96F0FF86
Version 2
Status Translation Validated

광학 드라이브 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 옵티컬 드라이브 어셈블리를 제거하려면:

a. 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].

노트: 커넥터에서 케이블을 연결 해제하려면 드라이브 케이지의 탭에서 케이블을 라우팅 해제해야 할 수 있습니다.

b. 전면 패널 도어를 닫습니다[2].

c. 파란색 분리 탭을 누르고[1] 옵티컬 드라이브를 시스템에서 밀어 꺼냅니다[2].
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Identifier GUID-19A9E8CE-D8D7-45C9-9384-72CAA32F5A3C
Version 1
Status Translation Validated

광학 드라이브 설치

1. 광학 드라이브를 설치하려면:

a. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 옵티컬 드라이브를 옵티컬 드라이브 베이 안에 밀어 넣습니다[1].
b. 전면 패널 도어를 엽니다[2].
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c. 드라이브 케이지 아래로 케이블을 배선합니다.
d. 옵티컬 드라이브 데이터 케이블과 전원 케이블을 옵티컬 드라이브의 커넥터에 연결합니다[1].
e. 전면 패널 도어를 닫습니다[2].
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2. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-AB691318-F3B2-49D9-B316-6177386F94E4
Version 1
Status Translation Validated

M.2 SSD

Identifier GUID-D1686D78-4AFC-461E-B879-5FBF291E6AAB
Version 1
Status Translation Validated

M.2 SSD 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. M.2 SSD를 제거하려면:

a. SSD를 시스템 보드에 고정시키는 1개의 나사를 제거합니다[1].
b. 시스템 보드의 커넥터에서 M.2 SSD를 밉니다[2].
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Identifier GUID-243A078E-0D8E-48C0-BF8A-EBEB466924AF
Version 1
Status Translation Validated

M.2 SSD 설치

1. M.2 SSD를 시스템 보드의 커넥터에 삽입합니다[1].

2. 1개의 나사를 장착하여 SSD를 시스템 보드에 고정합니다[2].
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3. 전면 패널 도어를 닫습니다.

4. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 커버

5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-BDCDE30E-BD3A-4E7F-85A1-DE9F57283C15
Version 2
Status Translation Validated

SD 카드 판독기

Identifier GUID-873F6485-B0F9-4F77-A971-7CDA57D84618
Version 1
Status Translation Validated

SD 카드 판독기 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. SD 카드 판독기를 분리하려면:

a. 시스템 보드의 커넥터에서 SD 카드 판독기 케이블을 분리합니다[1].
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b. SD 카드 판독기를 전면 패널 도어에 고정하는 나사를 제거합니다[2].
c. SD 카드 판독기를 들어 올려 시스템에서 꺼냅니다[3].

Identifier GUID-57FFF264-9DA4-4127-801D-9DFF30526E00
Version 1
Status Translation Validated

SD 카드 판독기 설치

1. SD 카드 판독기를 설치하려면:

a. SD 카드 판독기를 전면 패널 도어의 슬롯에 장착합니다[1].
b. 나사를 조여 SD 카드 판독기를 전면 패널 도어에 장착합니다[2].
c. SD 카드 판독기 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[3].
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-BFAFF908-733B-4C57-8F52-94AD237FB68C
Version 1
Status Translation Validated

메모리 모듈

Identifier GUID-6A093D7E-FAF6-4E25-B529-26805CB39660
Version 1
Status Translation Validated

메모리 모듈 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. 메모리 모듈을 분리하려면:

a. 메모리 모듈이 튀어나올 때까지 메모리 모듈을 고정시키는 클립을 잡아 당깁니다[1].
b. 시스템 보드에서 메모리 모듈을 분리합니다[2].

Identifier GUID-A69FDBE3-B785-4FA7-83AE-ACF1D2B5D1E9
Version 1
Status Translation Validated

메모리 모듈 설치

1. 메모리 모듈을 설치하려면 다음 절차를 따릅니다.

a. 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 커넥터의 탭에 맞춥니다.
b. 메모리 모듈을 메모리 모듈 소켓에 삽입합니다[1].
c. 메모리 모듈 보존 탭이 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 메모리 모듈을 누릅니다[2].
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 커버

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-0833E26E-14A8-477C-882D-FEB2A2A1135E
Version 1
Status Translation Validated

확장 카드

Identifier GUID-DA537CEB-FA5F-4355-BA05-B213D2C6ABDA
Version 1
Status Translation Validated

PCIe 확장 카드 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. PCIe 확장 카드를 분리하려면:

a. 분리 래치를 당겨 PCIe 확장 카드를 잠금 해제합니다[1].
b. 카드 보존 래치를 누르고[2] PCIe 확장 카드를 컴퓨터에서 들어 올립니다[3].

노트: 이 단계는 카드 보존 래치가 있는 커넥터에만 적용됩니다. 그렇지 않은 경우 PCIe 확장 카드를 들어 올려 시스
템에서 꺼냅니다.

5. 추가 PCIe 확장 카드를 분리하는 단계를 반복합니다.

Identifier GUID-60B974D2-5588-414C-9B18-81999D88B02D
Version 2
Status Translation approved

PCIe 확장 카드 설치

1. PCIe 확장 카드를 설치하려면:

a. 노트: PCIe 브래킷(2 및 3)을 제거하려면 브래킷을 컴퓨터 내부에서 위쪽으로 밀어서 분리한 다음 브래킷을 컴퓨터
에서 들어 올립니다.

PCIe 브래킷의 구멍에 스크루 드라이버를 끼우고 세게 밀어서 브래킷을 분리한 다음[3] 컴퓨터에서 브래킷을 들어 올립
니다.

b. PCIe 확장 카드를 시스템 보드의 커넥터에 삽입합니다[1].
c. 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 카드 고정 래치를 눌러 PCIe 확장 카드를 고정시킵니다[2].
d. 추가 PCIe 확장 카드를 장착하는 단계를 반복합니다.
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다.

a. 전면 베젤
b. 측면 커버

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-67B9F593-AA7E-426A-A610-A70006CA25F4
Version 1
Status Translation Validated

전원 공급 장치

Identifier GUID-E09EC8AC-722E-477A-BCD8-A6FBC4B2F698
Version 2
Status Translation Validated

전원 공급 장치 또는 PSU 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. PSU를 분리하려면:

a. 시스템 보드의 커넥터에서 PSU 케이블을 연결 해제합니다[1].
b. PSU 케이블을 고정 클립에서 라우팅 해제합니다[2, 3, 4, 5].
c. 시스템 보드의 커넥터에서 PSU 케이블을 연결 해제합니다[6].
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5. PSU를 분리하려면:

a. PSU를 시스템에 고정하는 3개의 나사를 제거합니다[1].
b. 분리 탭을 누릅니다[2].
c. PSU를 밀고 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다[3].
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Identifier GUID-B65C5848-E324-4DFD-9A58-4B630A13D7E8
Version 2
Status Translation Validated

전원 공급 장치 또는 PSU 설치

1. PSU를 설치하려면 다음 절차를 따릅니다.

a. PSU를 PSU 슬롯에 삽입하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 시스템 후면으로 밉니다[1].
b. PSU를 컴퓨터에 고정하는 3개의 나사를 장착합니다[2].
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c. PSU 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[1].
d. PSU 케이블을 고정 클립을 통해 라우팅합니다[2, 3, 4, 5].
e. PSU 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[6].
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2. 전면 패널 도어를 닫습니다.

3. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-A1AF9C71-4C33-45D1-99D4-016D127A3C10
Version 1
Status Translation Validated

침입 스위치

Identifier GUID-650B7CCF-2814-4EE0-AF87-A6F5CB2BEC5A
Version 1
Status Translation Validated

침입 방지 스위치 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. 침입 스위치를 분리하려면:

a. 시스템 보드의 커넥터에서 침입 스위치 케이블을 분리합니다[1].
b. 침입 스위치 케이블을 팬 그로밋에서 빼냅니다[2].
c. 침입 스위치를 밀고 눌러서 컴퓨터에서 제거합니다[3].

Identifier GUID-8460DCAD-E37E-4A78-A972-E0E825B6BD32
Version 1
Status Translation Validated

침입 방지 스위치 설치

1. 침입 스위치를 시스템의 슬롯에 삽입합니다[1].

2. 침입 스위치 케이블을 팬 그로밋을 통해 라우팅합니다[2].

3. 침입 스위치 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[3].

구성 요소 제거 및 설치 99



4. 전면 패널 도어를 닫습니다.

5. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-B4232F0A-EA55-4F10-9437-979E271495D2
Version 1
Status Translation Validated

전원 버튼

Identifier GUID-7EA6BF7D-C118-4AB5-A253-50778CC96248
Version 2
Status Translation Validated

전원 버튼 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 전원 버튼을 분리하려면:

a. 전원 버튼 케이블을 시스템 보드에서 연결 해제합니다[1].
b. 고정 클립을 통해 전원 버튼 케이블의 라우팅을 해제합니다[2].
c. 플라스틱 스크라이브를 사용해 분리 탭을 누르고 전원 버튼을 밀어 시스템의 전면에서 빼냅니다[3].
d. 전면 패널 도어를 닫습니다[4].
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5. 전원 버튼을 당겨 컴퓨터에서 빼냅니다.
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Identifier GUID-CA05E74F-E685-488D-A924-D533A2FBEEEF
Version 1
Status Translation Validated

전원 버튼 설치

1. 전원 스위치를 컴퓨터 전면의 슬롯에 삽입하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 누릅니다[1].

2. 전면 패널 도어를 엽니다[2].
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3. 전원 스위치 케이블을 전원 버튼에서 고정 클립으로 라우팅합니다[2].

4. 케이블을 커넥터의 핀과 맞추고 전원 버튼 케이블을 연결합니다[3].
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5. 전면 패널 도어를 닫습니다.

6. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-1CC5796C-E7A2-4B6F-A0DD-EB41ED95EBB1
Version 1
Status Translation Validated

스피커

Identifier GUID-CD5AA426-C30A-42C2-938F-BD26053EA7D1
Version 1
Status Translation Validated

스피커 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 스피커를 분리하려면:
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a. 시스템 보드의 커넥터에서 스피커 케이블을 분리합니다[1].
b. 탭을 들어 올리고[2] 스피커를 밀어 슬롯에서 꺼냅니다[3].

Identifier GUID-463BCDCC-57FA-4570-A38B-816F747E1C1F
Version 2
Status Translation Validated

스피커 설치

1. 스피커를 슬롯에 삽입하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 누릅니다[1].

2. 스피커 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[2].
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3. 전면 패널 도어를 닫습니다.

4. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-BACFA625-C8A1-444D-9644-D1356CCC5920
Version 1
Status Translation Validated

코인 셀 배터리

Identifier GUID-25AEB843-7A64-40C7-985A-69E47C7C0B73
Version 2
Status Translation Validated

코인 셀 배터리 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 코인 셀 배터리를 분리하려면:

a. 코인 셀 배터리가 튀어나올 때까지 분리 래치를 누릅니다[1].
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b. 코인 셀 배터리를 시스템 보드의 커넥터에서 제거합니다[2].

노트: 코인 셀 배터리를 제거하면 시스템 보드 BIOS/설정이 재설정될 수 있습니다.

Identifier GUID-B42835B2-5237-4421-A1C3-A79967995EE8
Version 1
Status Translation Validated

코인 셀 배터리 장착

1. "+" 기호가 위를 향하게 코인 셀 배터리를 잡고 커넥터 양극 쪽의 고정 탭 아래로 밉니다[1].

2. 배터리가 제자리에 끼워질 때까지 커넥터 안으로 누릅니다[2].
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3. 전면 패널 도어를 닫습니다.

4. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-325C94C4-7666-4C7F-B872-0C8A2DBADDBD
Version 1
Status Translation Validated

방열판 팬

Identifier GUID-E949C8BC-98CE-4DC8-ADEC-129C6ECE95D7
Version 3
Status Translation Validated

방열판 팬 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 방열판 팬 어셈블리를 제거하려면:

a. 방열판 팬 어셈블리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].
b. 팬을 방열판에 고정하는 나사를 제거합니다[2].
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노트: 상단 나사 구멍에서 Torx 나사 드라이버를 삽입하여 나사를 제거합니다.

c. 방열판 팬을 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다[3].

Identifier GUID-D9553E2F-74FD-4E07-B40B-7E19BE4176B9
Version 2
Status Translation Validated

방열판 팬 설치

1. 팬을 방열판 어셈블리에 놓습니다[1].

2. 4개의 나사를 조여 팬을 방열판 어셈블리에 고정합니다[2].

3. 방열판 팬 어셈블리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[3].
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4. 전면 패널 도어를 닫습니다.

5. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-D0354ED5-BCB0-4146-A464-942771F419BE
Version 3
Status Translation Validated

방열판 어셈블리

Identifier GUID-5187DCA8-063C-4317-A83F-FAEEFBC6C82D
Version 3
Status Translation Validated

방열판 어셈블리 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 방열판 어셈블리를 제거하려면:
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a. 방열판 팬 어셈블리 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].
b. 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정하는 4개의 조임 나사를 풉니다[2].

노트: 나사를 시스템 보드에 표시된 순서대로(1,2,3,4) 제거합니다.

c. 방열판 어셈블리를 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다[3].

Identifier GUID-6DE599BD-C0A9-453F-8FB0-B2F6E93C1B9C
Version 4
Status Translation Validated

방열판 어셈블리 설치

1. 방열판 어셈블리의 나사를 시스템 보드의 홀더에 맞추고 프로세서에 방열판 어셈블리를 놓습니다[1].

2. 방열판 어셈블리를 시스템 보드에 고정하는 조임 나사를 조입니다[2].

노트: 시스템 보드에 인쇄 된 순서대로(1,2,3,4) 나사를 조입니다.

3. 시스템 보드의 커넥터에서 방열판 팬 어셈블리 케이블을 연결합니다[3].
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4. 전면 패널 도어를 닫습니다.

5. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-AB9CF41B-28C1-41E6-92A3-8C44197F62BB
Version 1
Status Translation Validated

프로세서

Identifier GUID-2A1085F3-2318-4253-B9E1-61E799A99D84
Version 2
Status Translation Validated

프로세서 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 방열판 어셈블리를 제거합니다.
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5. 프로세서를 제거하려면:

a. 프로세서 실드의 탭 아래에서 레버를 아래로 눌러 소켓 레버를 분리합니다[1].
b. 레버를 위로 들어 올려 프로세서 실드를 들어 올립니다[2].
c. 소켓에서 프로세서를 들어 꺼냅니다[3].

주의: 프로세서 소켓 핀은 만지지 마십시오. 충격에 약해 영구적으로 손상될 수 있습니다. 프로세서를 소켓에서 분리
하는 경우 프로세서 소켓의 핀이 구부러지지 않도록 주의하십시오.

Identifier GUID-659F21C8-9DFC-49F5-9B53-C1DD5FB93E97
Version 2
Status Translation Validated

프로세서 설치

1. 프로세서의 슬롯이 해당 소켓 키에 맞도록 프로세서를 소켓에 놓습니다[1].

주의: 프로세서를 장착하는데 너무 많은 힘을 가하지 마십시오. 프로세서가 올바르게 위치하면 소켓에 쉽게 장착됩니
다.

2. 프로세서 실드를 보존 나사 아래로 밀어 프로세서 실드를 닫습니다[2].

3. 소켓 레버를 내리고 탭 아래로 밀어 잠급니다[3].
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4. 방열판 어셈블리를 설치합니다.

5. 전면 패널 도어를 닫습니다.

6. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-72E8EAE4-11DC-427C-A6C4-269FA6EBFADA
Version 1
Status Translation Validated

시스템 팬

Identifier GUID-9FC2996B-C3B9-4324-9025-388888E8FD93
Version 1
Status Translation Validated

시스템 팬 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤
c. 침입 스위치
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3. 시스템 팬을 분리하려면:

a. 시스템 보드의 커넥터에서 시스템 팬 케이블을 분리합니다[1].
b. 그로밋을 늘리고 팬을 컴퓨터에 고정시키는 그로밋을 제거하십시오[2].
c. 시스템 팬을 컴퓨터 밖으로 밀어냅니다[3].

Identifier GUID-27B10AE5-A980-4DFB-BC65-977D5F3C6003
Version 1
Status Translation Validated

시스템 팬 장착

1. 컴퓨터의 후면에서 그로밋을 슬롯에 삽입합니다.

노트: 먼저 하단 쇠고리 2개를 설치합니다.

2. 케이블이 컴퓨터 아래쪽을 향한 상태로 시스템 팬을 잡습니다.

3. 시스템 팬의 슬롯을 섀시의 그로밋에 맞춥니다.

4. 시스템 팬의 해당 돌출 부분으로 그로밋을 통과시킵니다[1].

5. 그로밋을 늘이고 시스템 팬을 제자리에 고정될 때까지 컴퓨터 쪽으로 밉니다[2].

6. 시스템 보드의 커넥터에 시스템 팬 케이블을 연결합니다[3].
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7. 전면 패널 도어를 닫습니다.

8. 다음을 설치합니다:

a. 침입 스위치
b. 전면 베젤
c. 측면 덮개

9. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.

Identifier GUID-D503ECF4-280A-4D8F-8E62-D37A40606431
Version 1
Status Translation Validated

VGA 모듈(옵션)

Identifier GUID-51A79EBB-0C58-46E6-AB41-3FA727244921
Version 2
Status Translation Validated

VGA 모듈(옵션) 제거

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.
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4. 시스템 팬을 제거합니다.

5. VGA 모듈(옵션)을 제거하려면:

a. VGA 모듈(옵션)을 시스템에 고정하는 2개의 M3X3 나사를 제거합니다.

b. VGA 케이블을 시스템 보드의 커넥터에서 연결 해제합니다[1].
c. 시스템에서 VGA 모듈을 제거합니다[2].

Identifier GUID-60C2A7F8-F5DD-4B51-941A-BD4A9E41EC6C
Version 2
Status Translation Validated

VGA 모듈(옵션) 설치

1. 아래에 표시된 대로 금속 브래킷을 제거하려면, 브래킷의 구멍에 플랫헤드 스크루 드라이버를 삽입하고[1], 브래킷을 밀어 브
래킷을 분리하고[2], 브래킷을 들어 올려 시스템에서 분리합니다.
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2. 컴퓨터의 내부에서 VGA 모듈을 해당 슬롯에 삽입하고[1] VGA 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다[2].

3. VGA 모듈(옵션)을 시스템에 고정하는 2개의 M3X3 나사를 장착합니다.

4. 시스템 팬을 설치합니다.

5. 전면 패널 도어를 닫습니다.

6. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.
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Identifier GUID-10A923BA-6B55-4B52-9B04-9B37E71FA70F
Version 1
Status Translation Validated

시스템 보드

Identifier GUID-4619C874-96C4-4BF3-9E6E-CDC300D69CA1
Version 4
Status Translation Validated

시스템 보드 분리

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에의 절차를 따릅니다.

2. 다음을 제거합니다:

a. 측면 덮개
b. 전면 베젤

3. 전면 패널 도어를 엽니다.

4. 다음을 제거합니다:

a. 방열판 조립품
b. 프로세서
c. 확장 카드
d. M.2 SSD
e. SD 카드 판독기
f. 메모리 모듈
g. 방열판 팬

5. 다음 케이블을 분리합니다:

a. 침입 스위치
b. 전원 스위치

6. 다음 케이블을 시스템 보드에서 분리합니다.

a. CPU 전원[1]
b. 하드 드라이브 데이터 및 옵티컬 드라이브 데이터[2]
c. 스피커[3]
d. 시스템 전원[4]
e. SATA[5]
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7. 시스템 보드를 분리하려면:

a. 시스템 보드를 컴퓨터에 고정시키는 나사를 제거합니다.[1]

120 구성 요소 제거 및 설치



b. 시스템 보드를 밀어 컴퓨터에서 들어 올립니다[1, 2].

구성 요소 제거 및 설치 121



Identifier GUID-54127C6F-2699-443A-A25E-5B973B4BC623
Version 4
Status Translation Validated

시스템 보드 설치

1. 시스템 보드의 가장자리를 잡고 컴퓨터의 후면 쪽으로 맞춥니다.

2. 시스템 보드 후면의 커넥터가 섀시의 슬롯에 맞춰지고 시스템 보드의 나사 구멍이 컴퓨터의 격리 애자에 맞춰질 때까지 시스
템 보드를 컴퓨터 안에 내려놓습니다[1, 2].

3. 나사를 장착하여 시스템 보드를 컴퓨터에 고정합니다[1].
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4. 라우팅 클립을 통해 모든 케이블을 라우팅합니다.

5. 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 있는 핀과 맞추고 다음 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.

a. SATA[1]
b. 시스템 전원[2]
c. 스피커[3]
d. 하드 드라이브 데이터 및 옵티컬 드라이브 데이터[4]
e. CPU 전원[5]
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6. 다음을 설치합니다:

a. 메모리 모듈
b. M.2 SSD
c. 확장 카드
d. SD 카드 판독기
e. 프로세서
f. 방열판 조립품

7. 다음 케이블을 연결합니다.

a. 전원 스위치
b. 침입 스위치

8. 전면 패널 도어를 닫습니다.

9. 다음을 설치합니다:

a. 전면 베젤
b. 측면 덮개

10. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후에의 절차를 따릅니다.
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Identifier GUID-A27EB21E-BACD-423F-AC5C-DC2A051C2B48
Version 1
Status Translation Validated

문제 해결
주제:

• ePSA(Enhanced Pre-Boot System Assessment) 진단
• 진단
• 전원 공급 장치 내장 자체 테스트
• 진단 오류 메시지
• 시스템 오류 메시지
• 운영 체제 복구
• 실시간 클록 - RTC 재설정
• 백업 미디어 및 복구 옵션
• Wi-Fi 전원 주기

Identifier GUID-3A3576E1-EF1B-46DB-906F-9A07B70DACE5
Version 12
Status Translation Validated

ePSA(Enhanced Pre-Boot System Assessment) 진단
ePSA 진단(시스템 진단이라고도 함) 프로그램은 하드웨어에 대해 완전한 검사를 수행합니다. ePSA는 BIOS에 내장되어 있으며
BIOS에 의해 내부적으로 실행됩니다. 내장형 시스템 진단 프로그램은 특정 장치 그룹 또는 장치에 대해 일련의 옵션을 제공하여
사용자가 다음을 수행할 수 있게 합니다.

ePSA 진단은 컴퓨터를 켜는 동안 <FN+PWR> 버튼을 눌러 시작할 수 있습니다.

● 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
● 테스트를 반복합니다.
● 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
● 오류가 발생한 장치에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
● 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 봅니다.
● 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 봅니다.

노트: 특정 장치를 위한 일부 테스트는 사용자 상호 작용을 요구합니다. 진단 테스트를 수행할 때는 항상 컴퓨터 터미널 앞
을 지켜야 합니다.

Identifier GUID-5FC0D943-B848-4BDC-9A26-78A5E88FDA45
Version 13
Status Translation Validated

ePSA 진단 실행

아래에 제안된 방법 중 하나로 진단 부팅을 호출합니다.

1. 컴퓨터를 켭니다.

2. 컴퓨터가 부팅될 때 Dell 로고가 나타나면 F12 키를 누릅니다.

3. 부팅 메뉴 화면에서 위/아래 화살표 키를 사용하여 Diagnostics(진단) 옵션을 선택한 다음 Enter 키를 누릅니다.

노트: Enhanced Pre-boot System Assessment(강화된 사전 부팅 시스템 평가) 창이 표시되어 컴퓨터에서 감지한 모
든 디바이스를 나열합니다. 진단이 감지되는 모든 장치에서 테스트를 시작합니다.

4. 오른쪽 하단에 있는 화살표를 눌러 페이지 목록으로 이동합니다.
감지된 항목이 나열 및 테스트됩니다.

5
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5. 특정 장치에서만 진단 테스트를 실행하려면 Esc를 누른 다음 Yes(예)를 눌러 진단 테스트를 중지합니다.

6. 왼쪽 창에서 장치를 선택하고 Run Tests(테스트 실행)을 클릭합니다.

7. 문제가 발생하면 오류 코드가 표시됩니다.
오류 코드를 확인하고 Dell에 문의하십시오.

Identifier GUID-1EDF2E77-D8AF-4820-B4E7-527712C386B1
Version 3
Status Translation Validated

진단
컴퓨터 POST(Power On Self Test)는 부팅 프로세스가 시작되기 전에 기본 컴퓨터 요구 사항을 만족시키고 하드웨어가 적절하
게 작동하도록 합니다. 컴퓨터가 POST를 통과하면 컴퓨터가 계속 정상 모드로 시작됩니다. 그러나 컴퓨터가 POST를 통과하지
못하면 시동 중에 일련의 LED 코드를 내보냅니다. 시스템 LED는 전원 버튼에 내장되어 있습니다.

다음 표에서 표시등의 다양한 패턴과 의미를 설명합니다.

표 3. 전원 표시등 요약 

황색 LED 상태 흰색 LED 상태 시스템 상태 참고

꺼짐 꺼짐 S4, S5 ● 최대 절전 모드 또는 디스
크 일시 중단 상태(S4)

● 전원 꺼짐(S5)

꺼짐 깜박임 S1, S3 시스템이 저전력 상태로, S1
또는 S3입니다. 장애 상태를
의미하지는 않습니다.

이전 상태 이전 상태 S3, PWRGD_PS 없음 이 항목은 SLP_S3# 활성에서
PWRGD_PS 비활성으로의 지
연 가능성을 제공합니다.

깜박임 꺼짐 S0, PWRGD_PS 없음 부팅 실패 - 컴퓨터에 전원이
공급되고 있으며 전원 공급 장
치가 제공하는 전원이 정상입
니다. 디바이스가 오작동하고
있거나 잘못 설치되었을 수도
있습니다. 주황색으로 깜박임
패턴 진단 제안과 가능한 장애
는 아래 표를 참조하십시오.

켜짐 꺼짐 S0, PWRGD_PS 없음, 코드 페
치 = 0

부팅 실패 - 전원 공급 장치를
포함하는 시스템 장애 오류 조
건입니다. 전원 공급 장치의
+5VSB 레일만 정상 작동하고
있습니다.

꺼짐 켜짐 S0, PWRGD_PS 없음, 코드 페
치 = 1

이는 호스트 BIOS 실행이 시
작되었고 LED 레지스터가 이
제 쓰기 가능함을 나타냅니다.

표 4. 주황색 LED 깜박임 오류 

황색 LED 상태 흰색 LED 상태 시스템 상태 참고

2 1 잘못된 MBD 잘못된 MBD - SIO 사양 표
12.4의 A, G, H 및 J 행 - 사전
POST 표시등[40]

2 2 잘못된 MB, PSU 또는 케이블
연결

잘못된 MBD, PSU 또는 PSU
케이블 연결 - SIO 사양 표
12.4의 B, C 및 D 행[40]
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표 4. 주황색 LED 깜박임 오류 (계속)

황색 LED 상태 흰색 LED 상태 시스템 상태 참고

2 3 잘못된 MBD, DIMM 또는 CPU 잘못된 MBD, DIMM 또는 CPU
- SIO 사양 표 12.4의 F 및 K 행
[40]

2 4 잘못된 코인 셀 잘못된 코인 셀 - SIO 사양 표
12.4의 M 행[40]

표 5. 호스트 BIOS 제어 하 상태 

황색 LED 상태 흰색 LED 상태 시스템 상태 참고

2 5 BIOS 상태 1 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 0001) BIOS 손상.

2 6 BIOS 상태 2 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 0010) CPU 구성 또는 CPU
장애.

2 7 BIOS 상태 3 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 0011) MEM 구성 처리 중.
적절한 메모리 모듈이 감지되
었지만 장애가 발생했습니다.

3 1 BIOS 상태 4 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 0100) PCI 디바이스 구성
또는 장애와 비디오 하위 시스
템 구성 또는 장애 조합. BIOS
로 0101 비디오 코드 제거.

3 2 BIOS 상태 5 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 0110) 스토리지 및 USB 구
성 또는 장애 조합. BIOS로
0111 USB 코드 제거.

3 3 BIOS 상태 6 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 1000) MEM 구성, 감지된
메모리 없음.

3 4 BIOS 상태 7 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 1001) 치명적인 마더보드
오류.

3 5 BIOS 상태 8 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 1010) MEM 구성, 모듈 호
환 불가 또는 잘못된 구성.

3 6 BIOS 상태 9 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 1011) 기타 사전 비디오 활
동 및 리소스 구성 코드 조합.
BIOS로 1100 코드 제거.

3 7 BIOS 상태 10 BIOS POST 코드(기존 LED 패
턴 1110) 기타 사전 POST 활
동, 비디오 초기화 이후 루틴.

Identifier GUID-FB254D5F-B892-4825-ADAA-FA8F9EA341FF
Version 1
Status Translation approved

전원 공급 장치 내장 자체 테스트
BIST(Built-in Self-Test)는 전원 공급 장치가 작동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 데스크탑 또는 All-in-One 컴퓨터의 전원 공
급 장치에서 자체 테스트 진단을 실행하려면 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000125179를 참조하십시오.
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Identifier GUID-B3EA98F2-FAAA-4A7A-8F01-3B7B24F4EC26
Version 8
Status Translation Validated

진단 오류 메시지
표 6. 진단 오류 메시지 

오류 메시지 설명

AUXILIARY DEVICE FAILURE 터치패드 또는 외장형 마우스에 결함이 있을 수 있습니다. 외
장형 마우스의 경우 케이블 연결을 점검하십시오. 시스템 설치
프로그램에서 Pointing Device(지정 장치) 옵션을 활성화하
십시오.

BAD COMMAND OR FILE NAME 명령을 올바르게 입력했는지, 정확한 위치에 띄어쓰기를 했는
지, 올바른 경로명을 입력했는지 확인하십시오.

CACHE DISABLED DUE TO FAILURE 마이크로프로세서 내부의 주 캐시에 오류가 발생했습니다.
Dell에 문의하기

CD DRIVE CONTROLLER FAILURE 광학 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다.

DATA ERROR 하드 드라이브가 데이터를 읽을 수 없습니다.

DECREASING AVAILABLE MEMORY 하나 이상의 메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니
다. 메모리 모듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.

DISK C: FAILED INITIALIZATION 하드 드라이브를 초기화하지 못했습니다. Dell Diagnostics에
서 하드 드라이브 테스트를 실행하십시오.

DRIVE NOT READY 이 작업을 계속하려면 하드 드라이브가 베이에 존재해야 합니
다. 하드 드라이브 베이에 하드 드라이브를 설치하십시오.

ERROR READING PCMCIA CARD 컴퓨터가 ExpressCard를 식별할 수 없습니다. 카드를 다시 삽
입하거나 다른 카드를 넣어보십시오.

EXTENDED MEMORY SIZE HAS CHANGED NVRAM에 기록되어 있는 메모리량이 컴퓨터에 설치된 메모리
모듈과 일치하지 않습니다. 컴퓨터를 재시작하십시오. 오류가
계속 나타나면 Dell사에 문의하십시오.

THE FILE BEING COPIED IS TOO LARGE FOR THE
DESTINATION DRIVE

복사하려는 파일 용량이 디스크에 비해 너무 크거나 디스크가
꽉 차 있습니다. 다른 디스크에 복사하거나 용량이 더 큰 디스
크를 사용하십시오.

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE
FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > | -

파일 이름에 다른 문자를 사용하십시오.

GATE A20 FAILURE 메모리 모듈이 느슨해졌을 수 있습니다. 메모리 모듈을 재설치
하거나, 필요한 경우 교체하십시오.

GENERAL FAILURE 운영 체제가 명령을 실행할 수 없습니다. 이 메시지는 일반적
으로 특정 정보와 함께 표시됩니다. 예를 들어, Printer out
of paper. Take the appropriate action.

HARD-DISK DRIVE CONFIGURATION ERROR 컴퓨터가 드라이브 유형을 식별할 수 없습니다. 컴퓨터를 종료
하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를
부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를
재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. Dell Diagnostics
에서 Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브) 테스트를 실행
하십시오.

HARD-DISK DRIVE CONTROLLER FAILURE 0 하드 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다. 컴퓨터
를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로
컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드
라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지
속된다면 다른 드라이브를 사용해보십시오. Dell Diagnostics
에서 Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브) 테스트를 실행
하십시오.
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표 6. 진단 오류 메시지 (계속)

오류 메시지 설명

HARD-DISK DRIVE FAILURE 하드 드라이브가 컴퓨터의 명령에 응답하지 않습니다. 컴퓨터
를 종료하고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로
컴퓨터를 부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드
라이브를 재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지
속된다면 다른 드라이브를 사용해보십시오. Dell Diagnostics
에서 Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브) 테스트를 실행
하십시오.

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE 하드 드라이브에 결함이 존재할 수 있습니다. 컴퓨터를 종료하
고 하드 드라이브를 분리한 다음, 광학 드라이브로 컴퓨터를
부팅합니다. 그런 다음, 컴퓨터를 종료하고 하드 드라이브를
재설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 문제가 지속된다면
다른 드라이브를 사용해보십시오. Dell Diagnostics에서
Hard Disk Drive(하드 디스크 드라이브) 테스트를 실행하십
시오.

INSERT BOOTABLE MEDIA 운영 체제에서 부팅 불가능한 미디어(예: 광학 드라이브)로 부
팅하려고 합니다. 부팅 매체를 삽입하십시오.

INVALID CONFIGURATION INFORMATION-PLEASE RUN
SYSTEM SETUP PROGRAM

시스템 구성 정보가 하드웨어 구성과 일치하지 않습니다. 이
메시지는 메모리 모듈을 설치한 후에 나타날 가능성이 가장 높
습니다. 시스템 설치 프로그램의 해당 옵션을 수정하십시오.

KEYBOARD CLOCK LINE FAILURE 외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. Dell
Diagnostics에서 Keyboard Controller(키보드 컨트롤러) 테
스트를 실행하십시오.

KEYBOARD CONTROLLER FAILURE 외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. 컴퓨터를
재시작하고 부팅 루틴 동안에 키보드나 마우스를 건드리지 마
십시오. Dell Diagnostics에서 Keyboard Controller(키보드
컨트롤러) 테스트를 실행하십시오.

KEYBOARD DATA LINE FAILURE 외장형 키보드의 경우, 케이블 연결을 확인하십시오. Dell
Diagnostics에서 Keyboard Controller(키보드 컨트롤러) 테
스트를 실행하십시오.

KEYBOARD STUCK KEY FAILURE 외장형 키보드 또는 키패드의 경우 케이블 연결을 확인하십시
오. 컴퓨터를 재시작하고 부팅 루틴 동안에 키보드나 키를 건
드리지 마십시오. Dell Diagnostics에서 Stuck Key(스턱 키)
테스트를 실행하십시오.

LICENSED CONTENT IS NOT ACCESSIBLE IN
MEDIADIRECT

Dell MediaDirect에서 파일의 DRM(Digital Rights
Management) 제한을 확인할 수 없으므로 파일을 재생할 수
없습니다.

MEMORY ADDRESS LINE FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모
듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.

MEMORY ALLOCATION ERROR 실행하려는 소프트웨어가 운영체제, 다른 프로그램 또는 유틸
리티와 충돌합니다. 컴퓨터를 종료하고 30초 정도 기다린 다
음 컴퓨터를 재시작하십시오. 프로그램을 다시 실행하십시오.
오류 메시지가 여전히 나타나면, 소프트웨어 설명서를 참조하
십시오.

MEMORY DOUBLE WORD LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모
듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.

MEMORY ODD/EVEN LOGIC FAILURE AT ADDRESS,
READ VALUE EXPECTING VALUE

메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모
듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.

MEMORY WRITE/READ FAILURE AT ADDRESS, READ
VALUE EXPECTING VALUE

메모리 모듈에 결함이 있거나 잘못 장착되었습니다. 메모리 모
듈을 재설치하거나, 필요한 경우 교체하십시오.

NO BOOT DEVICE AVAILABLE 컴퓨터가 하드 드라이브를 찾을 수 없습니다. 하드 드라이브가
부팅 장치인 경우 드라이브가 정확하게 설치 및 장착되고, 부
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표 6. 진단 오류 메시지 (계속)

오류 메시지 설명

팅 장치로 사용할 수 있도록 파티션이 나뉘였는지 확인하십시
오.

NO BOOT SECTOR ON HARD DRIVE 운영 체제가 손상되었을 수 있습니다. Dell에 문의하십시오.

NO TIMER TICK INTERRUPT 시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. Dell
Diagnostics에서 System Set(시스템 설정) 테스트를 실행하
십시오.

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. EXIT SOME
PROGRAMS AND TRY AGAIN

프로그램이 너무 많이 열려 있습니다. 모든 창을 닫고 사용할
프로그램을 여십시오.

OPERATING SYSTEM NOT FOUND 운영 체제를 다시 설치합니다. 문제가 지속되면 Dell사에 문의
하십시오.

OPTIONAL ROM BAD CHECKSUM 선택 사양인 ROM에 오류가 발생했습니다. Dell사에 문의하십
시오.

SECTOR NOT FOUND 운영 체제가 하드 드라이브에서 섹터를 찾을 수 없습니다. 하
드 드라이브의 섹터에 결함이 있거나 FAT(파일 할당표)이 손
상되어 있을 수 있습니다. Windows 오류 검사 유틸리티를 실
행하여 하드 드라이브의 파일 구조를 검사하십시오. 지침은
Windows 도움말 및 지원을 참조하십시오(시작 > 도움말 및
지원 클릭). 많은 섹터에 결함이 있으면 데이터를 백업(가능한
경우)하고, 하드 드라이브를 포맷하십시오.

SEEK ERROR 운영체제가 하드 드라이브상의 특정 트랙을 찾을 수 없습니다.

SHUTDOWN FAILURE 시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. Dell
Diagnostics에서 System Set(시스템 설정) 테스트를 실행하
십시오. 메시지가 다시 나타나면 Dell사에 문의하십시오.

TIME-OF-DAY CLOCK LOST POWER 시스템 구성 설정이 손상되었습니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에
연결하여 전지를 충전하십시오. 문제가 지속되면 시스템 설치
프로그램을 시작하여 데이터를 복원한 다음 즉시 프로그램을
종료합니다. 메시지가 다시 나타나면 Dell사에 문의하십시오.

TIME-OF-DAY CLOCK STOPPED 시스템 구성을 지원하는 예비 전지가 재충전이 필요할 수 있습
니다. 컴퓨터를 전원 콘센트에 연결하여 전지를 충전하십시오.
문제가 지속되면 Dell사에 문의하십시오.

TIME-OF-DAY NOT SET-PLEASE RUN THE SYSTEM
SETUP PROGRAM

시스템 설치 프로그램에 저장된 시간 또는 날짜가 시스템 클럭
과 일치하지 않습니다. 날짜 및 시간 옵션의 설정을 수정하십
시오.

TIMER CHIP COUNTER 2 FAILED 시스템 보드의 칩에서 오동작이 발생했을 수 있습니다. Dell
Diagnostics에서 System Set(시스템 설정) 테스트를 실행하
십시오.

UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE 키보드 컨트롤러가 오작동하거나 메모리 모듈이 느슨하게 되
었을 수 있습니다. Dell Diagnostics에서 System
Memory(시스템 메모리) 테스트와 Keyboard Controller(키
보드 컨트롤러) 테스트를 실행하거나, Dell사에 문의하십시오.

X:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT
READY

드라이브에 디스크를 삽입하고 다시 시도하십시오.
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Identifier GUID-602C06E2-7AF7-4CD3-9446-4F5A4064DC18
Version 4
Status Translation Validated

시스템 오류 메시지
표 7. 시스템 오류 메시지 

시스템 메시지 설명

Alert! Previous attempts at booting this
system have failed at checkpoint [nnnn]. For
help in resolving this problem, please note
this checkpoint and contact Dell Technical
Support

컴퓨터가 3회 연속 동일한 오류 때문에 부팅 루틴을 완료하지
못했습니다.

CMOS checksum error RTC가 재설정되었고 BIOS 설정 기본값이 로드되었습니다.

CPU fan failure CPU 팬에 오류가 있습니다.

System fan failure 시스템 팬에 오류가 있습니다.

Hard-disk drive failure POST 도중 하드 디스크 드라이브 오류가 발생했을 수 있습니
다.

Keyboard failure 키보드에 오류가 있거나 케이블이 느슨합니다. 케이블을 다시
연결해도 문제가 해결되지 않으면 키보드를 교체하십시오.

No boot device available 하드 디스크 드라이브의 부팅 가능 파티션이 없거나 하드 디스
크 드라이브 케이블이 느슨하거나 부팅 가능한 장치가 존재하
지 않습니다.
● 하드 드라이브가 부팅 장치인 경우 드라이브가 설치되어

있는지, 올바르게 장착했는지, 부팅 장치로 분할되어 있는
지 확인합니다.

● 시스템 설치 프로그램을 시작하여 부팅 순서 내용이 올바
른지 확인하십시오.

No timer tick interrupt 시스템 보드의 칩이 오작동하거나 마더보드 오류가 발생했을
수 있습니다.

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM
has reported that a parameter has exceeded
its normal operating range. Dell recommends
that you back up your data regularly. A
parameter out of range may or may not
indicate a potential hard drive problem

S.M.A.R.T 오류. 하드 디스크 드라이브 오류일 수 있습니다.

Identifier GUID-2492FF0C-5409-4E99-9C6A-F40516F1A256
Version 4
Status Translation Validated

운영 체제 복구
컴퓨터가 반복 시도 후에도 운영 체제로 부팅할 수 없는 경우, Dell SupportAssist OS 복구를 자동으로 시작합니다.

Dell SupportAssist OS Recovery는 Windows 운영 체제와 함께 설치되는 모든 Dell 컴퓨터에 사전 설치되어 있는 독립 실행형 툴
입니다. 컴퓨터가 운영 체제로 부팅하기 전에 발생할 수 있는 문제를 진단하고 해결할 수 있는 툴로 구성됩니다. 이 툴을 통해 하
드웨어 문제를 진단하거나, 컴퓨터를 수리하거나, 파일을 백업하거나, 출하 시 상태로 컴퓨터를 복원할 수 있습니다.

소프트웨어 또는 하드웨어 장애로 인해 컴퓨터가 기본 운영 체제로 부팅할 수 없을 때 컴퓨터 문제를 해결하고 수정하기 위해
Dell Support 웹사이트에서 이 툴을 다운로드할 수도 있습니다.

Dell SupportAssist OS Recovery에 대한 자세한 내용은 Dell SupportAssist OS Recovery 사용자 가이드(www.dell.com/
serviceabilitytools)를 참조하십시오. SupportAssist를 클릭한 후 SupportAssist OS Recovery를 클릭합니다.
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실시간 클록 - RTC 재설정
RTC(Real Time Clock) 재설정 기능을 사용하면 사용자 또는 서비스 기술 지원 담당자가 POST 없음/부팅 안 함/전원 없음 상황
에서 최근 실행 모델 Dell Latitude 및 Precision 시스템을 복구할 수 있습니다. AC 전원에 연결되어 있는 경우에만 전원이 꺼져 있
는 시스템에서 RTC 재설정을 시작할 수 있습니다. 전원 단추를 25초간 길게 누릅니다. 시스템 RTC 리셋은 전원 버튼을 놓은 후
에 발생합니다.

노트: 프로세스 도중 AC 전원이 시스템에서 연결 해제되거나 전원 버튼을 40초 이상 누르고 있으면 RTC 재설정 프로세스가
중단됩니다.

RTC 리셋은 BIOS를 기본값으로 리셋하고, Intel vPro를 제공하지 않으며 시스템 날짜 및 시간을 리셋합니다. 다음 항목은 RTC
리셋의 영향을 받지 않습니다.
● 서비스 태그
● 자산 태그
● 오너십 태그
● 관리자 암호
● 시스템 암호
● HDD 암호
● 키 데이터베이스
● 시스템 로그

노트: 시스템에서 IT 관리자의 v프로 계정과 암호가 프로비저닝 해제됩니다. 시스템을 v프로 서버에 다시 연결하려면 설정
및 구성 프로세스를 다시 진행해야 합니다.

다음 항목은 사용자 정의 BIOS 설정 선택 항목에 따라 재설정되거나 재설정되지 않을 수도 있습니다.

● 부팅 목록
● Enable Legacy Option ROMs
● Secure Boot Enable
● BIOS 다운그레이드 허용
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Version 3
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백업 미디어 및 복구 옵션
Windows에 발생할 수 있는 문제를 해결하고 수정하려면 복구 드라이브를 생성하는 것이 좋습니다. Dell은 사용자의 Dell PC에서
Windows 운영 체제를 복구하기 위해 여러 옵션을 제안합니다. 자세한 정보는 Dell Windows 백업 미디어 및 복구 옵션을 참조하
십시오.

Identifier GUID-B4DD52FB-C0FE-4818-9D7C-A0D2BF4491D7
Version 1
Status Translation Validated

Wi-Fi 전원 주기
Wi-Fi 연결 문제로 인해 컴퓨터에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 Wi-Fi 전원 주기 절차를 수행할 수 있습니다. 다음 절차는
Wi-Fi 전원 주기를 수행하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

노트: 일부 ISP(Internet Service Providers)는 모뎀/라우터 콤보 디바이스를 제공합니다.

1. 컴퓨터를 끕니다.

2. 모뎀을 끕니다.

3. 무선 라우터를 끕니다.

4. 약 30초간 기다립니다.

5. 무선 라우터를 켭니다.

6. 모뎀을 켭니다.
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7. 컴퓨터를 켭니다.
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도움말 보기
주제:

• Dell에 문의하기

Identifier GUID-7A3627F9-0363-4515-A1D4-1B7878F4B8C4
Version 14
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Dell에 문의하기
노트: 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인
할 수 있습니다.

Dell은 다양한 온라인 및 전화 기반 지원과 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비
스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell에 문의하려면

1. Dell.com/support로 이동합니다.

2. 지원 카테고리를 선택합니다.

3. 페이지 맨 아래에 있는 Choose a Country/Region(국가/지역 선택) 드롭다운 메뉴에서 국가 또는 지역을 확인합니다.

4. 필요에 따라 해당 서비스 또는 지원 링크를 선택합니다.

6
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